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BisCover™* LV
Low Viscosity Liquid Polish

GENERAL INFORMATION

BisCover LV is a low-viscosity, light-cured resin formulation used to seal the surface of restorations while leaving a smooth polished/glazed
surface. Due to its unique proprietary chemistry, BisCover LV cures without any sticky oxygen-inhibited layer. BisCover LV may reduce or
even eliminate the need for manual polishing. The unique chemistry of BisCover LV allows for the use of LED, PAC, and halogen curing lights to
achieve polymerization.

Indications For Use

BisCover LV is used to seal and polish/glaze:

A. Newly placed direct composites (cured only)

B. Previously placed direct composites

C. Provisionals

D. Resin-modified glass ionomers

E. Enamel before or after orthodontic bracket placement
F. Enamel after whitening (bleaching)

G. Acrylic appliances

H. Indirect composites

Warnings:

+ Highly flammable.

+ Avoid splashing into the eyes. If BisCover LV comes into contact with the eyes, flush with copious amounts of water and seek medical
attention.

+ Upon curing, BisCover LV may produce a brief exothermic reaction which is minimized by applying in a thin layer. Do not cure on soft tissue.

+ The phosphoric acid in the etchant is a severe eye and skin irritant. Injury may result if the etchant is allowed to remain on the skin or mucosa
for extended periods of time. If accidentally splashed into the eye, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately.
In case of contact with other tissues, rinse immediately with plenty of water for several minutes.

+ Arubber dam is recommended for all restorations and other indications where contamination may be possible.

Cautions:
+ Cross-contamination: Product may contain items that are designed for one time use. Dispose of used or contaminated accessories. Do
not clean, disinfect or reuse.

Precautions:

Keep UNI-ETCH®* away from direct sunlight.

BisCover LV is a light-curable material. Use BisCover LV immediately once it is dispensed in the mixing well. Prolonged exposure to air
and light may lead to solvent evaporation and thickening of the material.

To avoid evaporation of BisCover LV, keep container tightly closed.

Avoid contact with the skin; unpolymerized (meth)acrylate resins may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact,
wash skin with soap and water.

Allow BisCover LV to fully evaporate for 15 seconds prior to curing.

Cure completely with a LED, PAC, or Halogen light for 30 seconds.

The emitting tip of the dental curing light should be held as near and vertical to the resin surface as possible. If a large resin surface is to
be light-cured, it is advisable to divide the area into several sections and light cure each section separately.

Low curing light intensity or insufficient curing will leave an air-inhibited layer on the surface of BisCover LV.

See individual component labels for specific expiration dates.

Safety data sheet available on request.

Safety data sheet available at www.Bisco.com.

INSTRUCTIONS FOR USE

>

On Newly Placed Composites:

1. Light cure and contour the composite.

2. Apply acid etchant, such as UNI-ETCH, to the cured composite and adjacent tooth structure for 15 seconds.
3. Rinse and dry.

4. Continue with Section “Applying BisCover LV".

On Old/Previously-Placed Composites or for Reapplication:

1. Pumice the surface, or sandblast, or roughen with a fine diamond. Rinse and dry.

2. Apply acid etchant, such as UNI-ETCH, to the cured composite and adjacent tooth structure for 15 seconds.
3. Rinse and dry.

4. Continue with Section “Applying BisCover LV".

o

Provisionals (all
NOTE: Can be used prior to or after cementation.
1. Contour the provisional restoration.

2. Rinse and dry. (Etching is not required.)
3. Continue with Section “Applying BisCover LV”.

On a Light-Cured/Dual-Cured Resin-Modified Glass lonomer:

1. Place Resin-Modified Glass lonomer per manufacturer's instructions.
2. Light cure for 3-5 seconds at 500mW/cm? and contour.

3. Continue with Section “Applying BisCover LV”.

In Orthodontic Applications:

Prior to Bracket Placement:

1. Clean the surface with a slurry of pumice/water.

2. Etch the entire area with phosphoric acid, such as UNI-ETCH, for 30 seconds (120 seconds for primary teeth).

3. Rinse with water (approx. 10-20 seconds) and dry thoroughly. The etched area will appear frosty white. If not, re-etch for an additional 20
seconds.

4. Continue with Section “Applying BisCover LV".

5. Apply bracket cement, according to manufacturer’s instructions.
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If Brackets Have Already Been Placed:
1. Follow same instructions as in section E, “Prior to Bracket Placement”, excluding step 5.
. Enamel r Whitening (Bleaching)]:
1. Clean the surface with a slurry of pumice/water.
2. Etch the entire area with 32% phosphoric acid, such as UNI-ETCH, for 30 seconds.
3. Rinse with water (approx. 10-20 seconds) and dry thoroughly. The etched area will appear frosty white. If not, re-etch for an additional 20
seconds.
4. Continue with Section “Applying BisCover LV".

Acrylic Appliances:

1. Contour the appliance. Clean the appliance thoroughly.
2. Rinse and dry.

3. Continue with Section “Applying BisCover LV”.

On Indirect Composites:

NOTE: Can be used prior to or after cementation.

1. Pumice the surface, or sandblast, or roughen with a fine diamond. Rinse and dry.

2. Apply acid etchant, such as UNI-ETCH, to the cured composite and adjacent tooth structure for 15 seconds.
3. Rinse and dry.

4. Continue with Section “Applying BisCover LV".

Applying BisCover LV:
1. Dispense BisCover LV into a mixing well. Dip the brush into the BisCover LV. Wipe excess from the brush onto the side of mixing well.
The brush does not need to be saturated, just wet enough to apply one thin coat.

Apply one thin coat of BisCover LV in one direction with a smooth stroke. Do not agitate the brush during application. It is very important
that one allows 15 seconds dwelling time for evaporation of solvent after application. Do not air thin as this will disperse the material
unevenly causing ripples on the surface.

BisCover LV uses the following curing lights and curing times to initiate polymerization. Insufficient curing will leave an air-inhibited layer
on the surface of BisCover LV.

a. LED Lights: Light cure for 30 seconds at close range (0-2mm).

b. Halogen Lights: Using a halogen curing unit, light cure for 30 seconds at close range (0-2mm).

c. PAC (Plasma Arc) Lights: Using a PAC light, light cure for 10 seconds at close range (0-2mm).

4. If a second coat is desired, repeat steps 1-3.
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Troubleshooting:

OBSERVATION: After curing, the treated surface has white spots.

1. Insufficient evaporation of the solvent has occurred due to too thick of a layer or entrapment of solvent.
SOLUTION: Remove BisCover LV with rotary instruments and apply again, allowing sufficient time for evaporation of the solvent.

OBSERVATION: The surface is tacky after curing.
1. The light intensity may be less than the required amount. The lamp may be old and need replacement, or the internal filter may be
scratched and dirty.
SOLUTION: Use a radiometer to determine the actual output intensity, and/or increase the curing time.

2. The probe tip may be too far away from the surface. Light divergence reduces the intensity at the curing surface as the light spreads to
cover a larger area.
SOLUTION: Keep probe 1-2mm from surface, and/or increase the curing time.

3. Residue build-up on the tip of the probe may block light and reduce the intensity. A chipped or scratched probe tip will also contribute to
reduced intensity.
SOLUTION: Clean the tip of the light probe, and/or increase the curing time.

4. Substrate was contaminated.
SOLUTION: Apply a second coat of BisCover LV.

(OBSERVATION: The surface is not tacky but it can be scratched.
1. BisCover LV requires a minimum curing intensity regardless of the amount of time cured. Holding the light at a distance will reduce the intensity
dramatically due to light divergence.
SOLUTION: When curing a large surface area, it is better to cure smaller sections at close range as opposed to the whole area from a
distance.

OBSERVATION: The surface is not cured uniformly.
1. The intensity of the curing light may not be uniformly distributed as an output, falling off in intensity towards the outer periphery. This is
further exaggerated as the distance between the probe and surface are increased.
SOLUTION: When curing a large surface area, it is better to cure smaller sections at close range as opposed to the whole area from a
distance.

DISPOSAL: Refer to community provisions relating to waste. In their absence, refer to national or regional provisions relating to waste.
STORAGE: Store at room temperature (20°C/68°F - 25°C/77°F). Refer to individual component labels for specific expiration dates.
WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any
damages or loss, either direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the respon-
sibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.
BisCover is a trademark of BISCO, Inc.
UNI-ETCH is a registered trademark of BISCO, Inc.

BisCover™* LV

DE Diinnfliissiges Poliermittel
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
BisCover LV ist ein dinnfliissiges, lichthartendes Harzkomposit, das zur Oberfléch iegelung von R ionen verwendet wird und

zugleich eine glatt polierte/glasierte Oberflache hinterlésst. Aufgrund seiner einzigartigen, patentgeschiitzten, chemischen Eigenschaften hartet
BisCover LV aus, ohne eine klebrige sauerstoffinhibierte Schicht zu hinterlassen. Die Verwendung von BisCover LV kann manuelles Polieren
reduzieren oder sogar iiberfliissig machen. Die einzigartigen chemischen Eigenschaften von BisCover LV ermdglichen die Verwendung von
LED-Lampen, Lichtbogen- und Halogenlampen zur Polymerisation.

Indikationen fiir den Gebrauch:
BisCover LV wird zur Versiegelung und zum Polieren/Glasieren verwendet:
A. Neu te, direkte Composite-R ionen (ausgehartet)
B. Friiher eingesetzte, direkte Composite-Restaurationen
C. Provisorien
D. Harzmodifizierte Glasionomerzemente
E. Zahnschmelz vor oder nach dem Einsetzen von orthodontischen Brackets
F. Zahnschmelz nach Zahnauthellung (Bleichen)
G. Acrylprothesen
H. Indirekte Composite-Restaurationen

Warnhinweise:

+ Leicht entziindbar.

+ Spritzer in die Augen vermeiden. Falls BisCover LV in Kontakt mit den Augen gelangt, mit reichlich Wasser spillen und einen Arzt
aufsuchen.

+ Nach dem Aushérten kann BisCover LV eine kurze exothermische Reaktion verursachen, die durch das Auftragen einer diinnen Schicht
auf ein Minimum reduziert wird. Nicht auf Weichgewebe ausharten.

+ Die im Atzgel enthaltene Phosphorsaure reizt Augen und Haut schwer. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn das Atzgel léngere Zeit
auf Haut oder Schleimhaut einwirkt. Wenn versehentlich etwas in das Auge spritzt, mit reichlich Wasser spiilen und sofort einen Arzt
aufsuchen. Im Falle von Kontakt mit anderen Geweben sofort mehrere Minuten lang griindlich mit Wasser abspiilen.

+ Fiir alle Restaurationen und sonstigen Indikationen, bei denen eine Kontamination mdglich ist, wird ein Kofferdam empfohlen.

Vorsicht:
+ Kreuzkontamination: Das Produkt kann Teile enthalten, die fiir den einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Benutztes oder kontaminiertes
Zubehr ist zu entsorgen. Nicht reinigen, desinfizieren oder erneut verwenden.

VorsichtsmaRnahmen:

+ BisCover LV ist ein lichthértendes Material. BisCover LV unverziiglich verwenden, sobald es in die Anmischschale gegeben wurde. Eine
langere Exposition gegentiber Luft und Licht kann dazu fiihren, dass das Losemittel verdunstet und das Material sich eindickt.

+ Um die Verdunstung von BisCover LV zu vermeiden, den Behélter dicht verschlossen halten.

+ Hautkontakt vermeiden, unpolymerisierte Methacrylate konnen Hautreizungen bei empfindlichen Personen auslosen. Im Fall von
Hautkontakt, die Haut mit Seife und Wasser waschen.

+ BisCover LV vor dem Lichtharten 15 Sekunden lang vollsténdig verdunsten lassen.

+ Mit einer LED-, PAC- oder Halogenlampe 30 Sekunden lang volistandig harten.

+ Die Lichtleiterspitze der Polymerisationslampe sollte so nahe und so senkrecht wie mdglich zur Harzflache gehalten werden. Falls eine
grofie Harzfldche lichtgehartet werden soll, empfiehlt es sich, den Bereich in mehrere Abschnitte zu unterteilen und jeden Abschnitt
einzeln zu lichtharten.

+ Bei geringer Intensitat der Polymerisationslampe bzw. ungeniigender Polymerisationsdauer bleibt an der Oberflache von BisCover LV
eine Sauerstoff-Inhibition zuriick.

+ Siehe Etiketten der Einzelkomponenten fiir spezifische Haltbarkeitsdaten.

+ UNI-ETCH®* nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

+ Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

+ Sicherheitsdatenblatt ist erhéltlich unter www.Bisco.com.

GEBRAUCHSANWEISUNG
A. Auf neu ein n Composite-R rationen:
1. Lichtharten und konturieren Sie die Composite-Restauration.
2. Tragen Sie ein Atzmittel wie UNI-ETCH 15 Sekunden lang auf die gehértete Composite-Restauration und umliegende Z auf.
3. Abspiilen und trocknen.
4. Fahren Sie mit Kapitel “Auftragen von BisCover LV” fort.

Auf dlteren/friiher eingesetzten Composite-Restaurationen oder bei Reapplikation:

1. Behandeln Sie die Oberflache mit Bimsstein, einem Sandstrahler, oder rauen Sie sie mit einem feinen Diamantbohrer auf. Abspiilen und
trocknen.

2. Tragen Sie ein Atzmittel wie UNI-ETCH 15 Sekunden lang auf die gehartete Composite-Restauration und umliegende Zahnstruktur auf.

3. Abspiilen und trocknen.

4. Fahren Sie mit Kapitel “Auftragen von BisCover LV fort.

Provisorien (alle Arten):
BITTE BEACHTEN: Kann vor oder nach dem Einzementieren verwendet werden.

1. Konturieren Sie die provisprische Restauration.
2. Abspiilen und trocknen. (Atzen ist nicht notwendig.)
3. Fahren Sie mit Kapitel “Auftragen von BisCover LV” fort.

o

o

Auf einem lichthértenden/dual-hartenden harzmodifizierten Glasionomerzement:

1. Tragen Sie den harzmodifizierten Glasionomerzement auf; folgen Sie dabei den Anweisungen des Herstellers.
2. Lichthérten und konturieren Sie 3-5 Sekunden bei 500mW/cm?.

3. Fahren Sie mit Kapitel “Auftragen von BisCover LV” fort.
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Bei orthodontischen Brackets:

Vor dem Setzen der Brackets:

1. Reinigen Sie die Oberfléiche mit einem diinnen Gemisch aus Bimsstein und Wasser.

2. Atzen Sie den gesamten Bereich mit einer Phosphorsaure wie UNI-ETCH 30 Sekunden lang an (120 Sekunden bei Milchzahnen).

3. Mit Wasser abspiilen (ungefahr 10-20 Sekunden) und gut trocknen. Der angeétzte Bereich sieht frostig weilt aus. Ist dies bei Milchzahnen
nicht der Fall, verétzen Sie den Bereich emeut 20 Sekunden lang.

4. Fahren Sie mit Kapitel “Auftragen von BisCover LV fort.

5. Tragen Sie Zement fiir Brackets auf; folgen Sie dabei den Anweisungen des Herstellers.

Wurden die Brackets bereits gesetzt:
1. Gehen Sie genauso vor, wie in Kapitel E, “Vor dem Setzen der Brackets”, lassen Sie jedoch Schritt 5 aus.

F. Zahnschmelz [nach Zahnaufhellung (Bleichen)]:
1. Reinigen sie die Oberflache mit einem diinnen Gemisch aus Bimsstein und Wasser.
2. Atzen Sie den gesamten Bereich mit einer 32%igen Phosphorsaure wie UNI-ETCH 30 Sekunden lang an.
3. Mit Wasser abspiilen (ungefahr 10-20 Sekunden) und gut trocknen. Der angeétzte Bereich sieht frostig weill aus. Ist dies nicht der Fall,
atzen Sie den Bereich emeut 20 Sekunden lang an.
4. Fahren Sie mit Kapitel “Auftragen von BisCover LV” fort.

G. Acrylprothesen:
1. Konturieren Sie die Prothese. Reinigen Sie die Prothese griindlich.
2. Abspiilen und trocknen.
3. Fahren Sie mit Kapitel “Auftragen von BisCover LV” fort.

Indirekte Composite-Restaurationen:

BITTE BEACHTEN: Kann vor oder nach dem Einzementieren verwendet werden.

1. Behandeln Sie die Oberflache mit Bimsstein, einem Sandstrahler, oder rauen Sie sie mit einem feinen Diamantbohrer auf. Abspiilen und
trocknen.

2. Tragen Sie ein Atzmittel wie UNI-ETCH 15 Sekunden lang auf die gehartete Composite-Restauration und umliegende Zahnstruktur auf.

3. Abspiilen und trocknen.

4. Fahren Sie mit Kapitel “Auftragen von BisCover LV fort.

Auftragen von BisCover LV:

1. Geben Sie etwas BisCover LV in ein MischgefaB. Tauchen Sie den Pinsel in BisCover LV. Streichen Sie iiberschiissiges Material vom

Pinsel am Rand des Mischgefées ab. Der Pinsel muss nicht ganz durchgetrankt sein. Es reicht, wenn er nass genug ist, um eine diinne

Schicht aufzutragen.

Tragen Sie eine diinne Schicht BisCover LV in einer gleichmaRigen geraden Bewegung in einer Richtung auf. Halten Sie den Pinsel

wahrend der Applikation ruhig. Es"ist sehr wichtig, nach der 15 Sekunden zu lassen, damit das

Losungsmittel verdun sten kann. Uben Sie keinen Luftstrahl auf den Bereich aus. da dies zu einer ungleichméBigen Verteilung

des Materials fiihrt und Wellen auf der Oberfléche erzeugt.

BisCover LV eignet sich fiir die folgenden Poly ionsleuchten und Poly ionszeiten, die die Polymerisation einleiten.

Mangelhafte Polymerisation fiihrt zu einer sauerstoffinhibierten Schicht auf der Oberflache von BisCover LV.

a. LED-Lampen: 30 Sekunden lang auf kurze Distanz (0-2 mm) lichthérten.

b. Halogenlampen: Bei Verwendung einer Halogen-Polymerisationslampe 30 Sekunden lang auf kurze Distanz (0-2 mm) lichthérten.

¢. PAC-Lampen (Plasma-Arc-Lampen): Bei Verwendung einer PAC-Polymerisationslampe 10 Sekunden lang auf kurze Distanz (0-2 mm)
lichtharten.

4. Wird eine zweite Schicht gewiinscht, wiederholen Sie die Schritte 1-3.
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Fehlerbehebung:
BEOBACHTUNG: Nach dem Hérten weist die behandelte Oberfléche weiBe Punkte auf.

1. Unzureichende Verdunstung des Losungsmittels aufgrund einer zu dicken Schicht oder Einschluss von Ldsungsmittel.
LOSUNG: Entfernen Sie BisCover LV mit Schleifwerkzeugen, und tragen Sie es emeut auf. Achten Sie dabei darauf, dass Sie geniigend
Zeit fir die Verdunstung des Ldsungsmittels verstreichen lassen.

BEOBACHTUNG: Die Oberflache ist nach dem Harten klebrig.
1. Die Lichtintensitat ist mdglicherweise nicht stark genug. Die Leuchte ist womdglich alt und muss ersetzt werden oder der interne Filter ist
verkratzt oder verschmutzt.
LOSUNG: Verwenden Sie einen Radiometer, um die tatsachliche Lichtintensitat festzustellen und/oder die Aushértungszeit zu verlangern.

Eventuell ist die Sondenspitze zu weit von der Oberflache entfernt. Divergierendes Licht reduziert die Intensitat an der zu polymerisieren
dg_n Oberflache, da das Licht sich auf eine gréRere Fléche verteilt.
LOSUNG: Halten Sie den Lichtleiter 1-2 mm von der Oberfldche entfernt, und/oder verlangern Sie die Aushartungszeit.

Eine Ansammlung von Riickstanden auf der Lichtleiterspitze kann den Lichtstrahl blockieren und die Intensitét verringern. Eine
abgeschlagene oder verkratzte Sondenspitze trégt ebenfalls zu verminderter Intensitét bei.

LOSUNG: Reinigen Sie die Spitze der Lichtsonde und/oder verlangem Sie die Aushartungszeit.

Das Substrat wurde kontaminiert.

LOSUNG: Tragen Sie eine zweite Schicht BisCover LV auf.

BEOBACHTUNG: Die Oberflache ist nicht klebrig, sondem es kann darauf gekratzt werden.

1. BisCover LV bendtigt eine Mindestintensitat zum Ausharten, unabhangig von der Aushartungszeit. Bei einem groReren Abstand verringert
sich die Intensitét aufgrund der Lichtstreuung drastisch.
LOSUNG: Beim Aushérten einer groReren Oberfliche ist es besser, kleine Abschnitte bei geringem Abstand zu harten, als den gesamten
Bereich bei einem groferen Abstand.

BEOBACHTUNG: Die Oberfléache ist nicht einheitlich ausgehértet.
1. Die Intensitatsabgabe der Polymerisationsleuchte ist nicht gleichmaRig verteilt und nimmt zur &uReren Peripherie hin ab. Dies wird weiter
verstérkt, wenn der Abstand zwischen der Sonde und der Oberflache vergroBert wird.
LOSUNG: Beim Aushérten einer groReren Oberfléche ist es besser, kleinere Abschnitte bei geringem Abstand auszuhérten als den
gesamten Bereich bei einem grofieren Abstand.
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ENTSORGUNG: Die lokalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten. Liegen diese nicht vor, die nationalen bzw. regionalen
Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten.

LAGERUNG: Bei Zimmertemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F) lagem. Lesen Sie die Aufschriften der einzelnen Bestandteile fiir spezifische
Verfallsdaten durch.

GARANTIE: BISCO, Inc. verpflichtet sich, nachweisbar fehlerhafte Ware zu ersetzen. BISCO, Inc. iibernimmt keine Haftung fiir Schaden oder
Verluste, die direkt oder als Folge von der Verwendung der Produkte oder der Unfahigkeit herriihren, die Produkte vorschriftsmaRig zu verwen-
den. Vor der Verwendung obliegt es der Verantwortung des Benutzers, zu entscheiden, ob das Produkt fiir den geplanten Zweck geeignet ist.
Der Benutzer iibernimmt alle damit verbundenen Risiken und die Haftung.

*

BisCover ist eine Marke von BISCO, Inc.
UNI-ETCH ist ein eingetragenes Warenzeichen von BISCO, Inc.

BisCover™* LV
FR Liquide de Polissage de Faible Viscosité

INFORMATION GENERALE

BisCover LV est un liquide de polissage & base de résine photopolymérisable de faible viscosité congu pour le scellement marginal des
ions et le poli Iglagage de ces surfaces. La chimie particuliére et unique de BisCover LV permet sa polymérisation totale sans

couche superficielle inhibée par 'oxygéne de I'air. BisCover LV permet de réduire, voire d'éliminer la nécessité du recours a un polissage manuel

conventionnel. La chimie unique de BisCover LV permet son utilisation avec les lampes LED, Plasma et halogénes pour sa polymérisation.

Indications :

BisCover LV est utilisé pour le scellement marginal et le polissage/glagage de :
A. Restaurations en composite en méthode directe (apres polymérisation seulement)
B. Composites existants en méthode directe
C. Provisoires
D. Ciments verres ionoméres modifiés par adjonction de résine
E. Email avant ou aprés collage de brackets orthodontiques
F. Email apres traitement d'éclaircissement
G. Appareillages en résine acrylique
H. Composites en méthode indirecte

Avertissements :

+ Hautement inflammable.

+ Eviter les projections dans les yeux. En cas de contact oculaire accidentel avec BisCover LV, rincer abondamment 4 I'eau et contacter
les services médicaux.
Lors de sa polymérisation, BisCover LV peut produire une légére réaction exothermique, qui sera minimisée par son application en une
fine couche. Ne pas appliquer ni polymériser sur les tissus mous.
L'acide phosphorique contenu dans le gel de mordangage est un irritant oculaire et tissulaire puissant. Des dommages peuvent survenir
en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses. En cas de contact oculaire accidentel, rincer abondamment a I'eau et contacter
immédiatement les services médicaux. En cas de contact avec d'autres tissus, rincer immédiatement et abondamment & 'eau pendant
plusieurs minutes.
L'utilisation d'une digue en caoutchouc est rec
contaminations peuvent avoir lieu.

pour toutes les ions en méthode directe et autres indications ol des

Mises en garde :
+ Contamination croisée : Produit susceptible de contenir des accessoires exclusivement destinés & un usage unique. Jeter les accessoires
utilisés ou contaminés. Ne pas nettoyer, désinfecter ou réutiliser.

Précautions :

Tenir UNI-ETCH®* & 'abri de la lumigre directe du soleil.

BisCover LV est un matériau photopolymérisable. Utiliser BisCover LV immédiatement aprés sa mise en place dans le godet de
mélange. Une exposition prolongée & I'air ou 4 la lumiére entraine 'évaporation du solvant et I'épaississement du matériau.

Afin d'éviter 'évaporation du BisCover LV, conserver le flacon soigneusement fermé.

Eviter tout contact avec la peau ; les résines (méth)acrylates non-polymérisées sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques
chez les personnes sensibilisées. En cas de contact, laver la peau a 'eau et au savon.

Permettre au BisCover LV, I'évaporation compléte de son solvant pendant 15 secondes, avant photopolymérisation.

Photopolymériser convenablement a 'aide d'une lampe LED, Plasma ou halogéne pendant 30 secondes.

Tenir I'extrémité de I'embout de la lampe & photopolymériser perpendiculairement et le plus prés possible de la surface recouverte de
résine. Sila surface a photopolymériser est large, il est recommandé de diviser celle-ci en plusieurs parties et de photopolymériser chaque
partie séparément.

Des lampes a photopolymériser de faible intensité lumineuse ou une insuffisance de polymérisation laisseront une couche inhibée par
I'oxygene de I'air a la surface du BisCover LV.

Voir les étiquettes individuelles pour les dates de péremption spécifiques.

Fiche de données de sécuritédisponible sur demande.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.Bisco.com.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
A. Sur composites polymérisés :
1. Aprés photopolymérisation finale, réaliser le contourage du composite.
2. Appliquer un gel de mordangage acide, comme UNI-ETCH, sur le composite polymérisé et 'émail adjacent pendant 15 secondes.
3. Rincer et sécher.
4. Poursuivre avec les instructions de la section “Application du BisCover LV”.

Sur composites anciens / existants ou pour tout renouvellement :

1. Nettoyer a la ponce, ou microsabler ou raviver a la fraise diamantée. Rincer et sécher.

2. Appliquer un gel de mordangage acide, comme UNI-ETCH, sur le composite polymérisé et 'émail adjacent pendant 15 secondes.
3. Rincer et sécher.

4. Poursuivre avec les instructions de la section “Application du BisCover LV”.

Provisoires (tous types) :

NOTE : Peut étre utilisé avant ou apres le scellement.

1. Procéder au contourage de la restauration provisoire.

2. Rincer et sécher. (Le mordangage n'est pas nécessaire.)

3. Poursuivre avec les instructions de la section “Application du BisCover LV”.

o

D. Sur un ciment verre ionomére modifié par adjonction de résine photopolymérisable ou bipolymérisant :

1. Placer le ciment verre ionomére modifié par adjonction de résine selon les instructions du fabricant.
2. Photopolymériser 3-5 secondes & 500mW/cm? et procéder au contourage de la restauration.

3. Poursuivre avec les instructions de la section “Aj ion du BisCover LV”.

E. Pour | lications orthodonti :

Avant la mise en place des brackets :

1. Nettoyer les surfaces a l'aide de poudre de ponce mélangée avec de l'eau.

2. Mordancer les surfaces a l'acide phosphorique, comme UNI-ETCH, pendant 30 secondes (120 secondes pour les dents temporaires).

3. Rincer a l'eau (approximati 10-20 secondes) et sécher totalement. Les surfaces mordancées doivent montrer un aspect blanc
crayeux. Sinon, mordancer a nouveau 20 secondes supplémentaires.

4. Poursuivre avec les instructions de la section “Application du BisCover LV”.

5. Appliquer le ciment pour le collage du bracket selon les instructions du fabricant.

Si les brackets sont déja placés :
1. Suivre les instructions de la section E ci-dessus “Avant la mise en place des brackets’, a I'exclusion de I'étape 5.

. Email aprés traitement d’éclaircissement :
1. Nettoyer les surfaces a l'aide de poudre de ponce mélangée avec de I'eau.
2. Mordancer les surfaces & I'acide phosphorique & 32 %, comme UNI-ETCH, pendant 30 secondes.
3. Rincer a I'eau (approxi 10-20 secondes) et sécher totalement. Les surfaces mordancées doivent montrer un aspect blanc
crayeux. Sinon, mordancer a nouveau 20 secondes supplémentaires.
4. Poursuivre avec les instructions de la section “Application du BisCover LV”.

. Appareillages en résine acrylique :
1. Procéder au contourage de I'appareil. Nettoyer parfaitement I'appareil.
2. Rincer et sécher.
3. Poursuivre avec les instructions de la section “Application du BisCover LV”.

Sur restaurations indirectes en composite :

NOTE : Peut étre utilisé avant ou apres le scellement.

1. Nettoyer a la ponce, ou microsabler ou raviver 4 la fraise diamantée. Rincer et sécher.

2. Appliquer un gel de mordangage acide, comme UNI-ETCH, sur le composite polymérisé et 'émail adjacent pendant 15 secondes.
3. Rincer et sécher.

4. Poursuivre avec les instructions de la section “Application du BisCover LV”.
Application du BisCover LV :

ul
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1. Déposer BisCover LV dans un godet de mélange. Imprégner un pinceau de BisCover LV. Essuyer les excés sur le bord du godet de
mélange. Il n'est pas nécessaire de saturer le pinceau, il suffit de I'imprégner suffisamment pour appliquer une fine couche.

Appliquer une fine couche de BisCover LV en une seule direction, selon un mouvement doux. Ne pas agiter le pinceau durant application.
Il est trés important d’attendre 15 des apres application, afin de permettre I'é du solvant. Ne pas étaler a l'air
comprimé car cela disperserait le matériau en laissant une surface irréguliére.

BisCover LV peut étre photopolymérisé avec les lampes & photopolymériser et selon les temps d'exposition indiqués ci-dessous. Une
insuffisance de polymérisation laissera une couche inhibée par 'oxygéne de l'air a la surface du BisCover LV.

a. Lampes LED : Photopolymériser pendant 30 secondes en tenant I'embout aussi prés que possible de la surface (0-2 mm).

b. Lampes halogénes : Photopolymériser pendant 30 secondes en tenant 'embout aussi prés que possible de la surface (0-2 mm).

¢. Lampes Plasma : Photopolymériser pendant 10 secondes en tenant 'embout aussi prés que possible de la surface (0-2 mm).

4. Si une seconde couche est requise, répéter les étapes 1-3.

o
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Solutions aux problémes :

OBSERVATION : Apreés polymérisation, la surface traitée montre des zones blanches.

1. L'évaporation du solvant a été insuffisante du fait de I'épaisseur de la couche de BisCover LV.
SOLUTION : Enlever la couche de BisCover LV & l'aide d'instruments rotatifs et appliquer une nouvelle couche en laissant suffisamment
de temps pour permettre 'évaporation du solvant.

OBSERVATION : La surface est collante aprés polymérisation.

1. L'intensité lumineuse de la lampe est inférieure & celle requise. La lampe est trop ancienne et nécessite un remplacement, ou son filtre
est endommagé ou rayé.
SOLUTION : Utiliser un radiométre pour déterminer l'intensité lumineuse délivrée, et/ou augmenter le temps d'exposition.

2. L'embout de la lampe a été placé trop loin de la surface a photopolymériser. La divergence de la lumiére a réduit lintensité en diffusant
la lumiére sur une plus grande zone.
SOLUTION : Tenir 'embout & une distance de 1-2 mm de la surface & photopolymériser, et/ou augmenter le temps d’exposition.

3. L'embout est couvert de résidus de composite qui empéchent le passage de la lumiére et réduisent I'intensité lumineuse. L'embout de la
lampe peut également étre cassé ou rayé.
SOLUTION : Nettoyer 'embout de la lampe, et/ou augmenter le temps d'exposition.

4. Le matériau a été contaminé.
SOLUTION : Appliquer une seconde couche de BisCover LV.

OBSERVATION : La surface n'est pas collante, mais peut étre rayée.

1. BisCover LV requiert une intensité lumineuse minimale indépendamment du temps d'exposition. L'augmentation de la distance entre
I'embout et la surface de la ion réduit considé l'intensité lumineuse du fait de la divergence de la lumiére.
SOLUTION : Lors de la photopolymérisation d'une zone large, il est préférable de photopolymériser par petites parties en tenant I'embout
a faible distance des surfaces a photopolymériser, plutét que de photopolymériser toute la zone a une distance plus importante.

OBSERVATION : La surface n'est pas uniformément polymérisée.
1. Lintensité lumineuse n'a pas été délivrée de maniére uniforme a la surface du BisCover LV et a diminué du centre & la périphérie. Cette
diminution a été exacerbée par une augmentation de la distance entre I'embout et la surface & photopolymériser.
SOLUTION : Lors de la photopolymérisation d'une zone large, il est préférable de photopolymériser par petites parties en tenant I'embout
a faible distance des surfaces a photopolymériser, plutét que de photopolymériser toute la zone & une distance plus importante.

CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION : Se référer aux dispositions communautaires relatives & I'élimination des déchets. En
I'absence de telles dispositions, se référer aux dispositions nationales ou régionales relatives a I'élimination des déchets.

CONSERVATION : Conserver a température ambiante (20°C / 68°F - 25°C / 77°F). Se référer aux étiquettes individuelles pour les dates de
péremption spécifiques.

GARANTIE : BISCO, Inc. s'engage & remplacer tout produit avéré défectueux. BISCO, Inc. ne peut étre tenu responsable des dommages
ou pertes, directes ou indirectes, consécutives & une utilisation non-conforme ou & une mise en ceuvre incorrecte des produits. Avant toute
utilisation, ['utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible avec I'usage qu'il veut en faire. L'utilisateur assume tous les risques et
les conséquences qui peuvent en découler.

BisCover est une marque de BISCO, Inc.
UNI-ETCH est une marque déposée de BISCO, Inc.

BisCover™* LV
E S Pulitura Liquida de Baja Viscosidad

INFORMACION GENERAL

BisCover LV es una formulacion resinosa fotopolimerizable de baja viscosidad utilizada para sellar la superficie de las restauraciones, dejando
una superficie suave, pulida y brillante. Debido a su formulacién quimica Unica, BisCover LV polimeriza sin la pegajosa capa inhibida por
el oxigeno. BisCover LV puede reducir, 0 incluso eliminar la necesidad de pulido manual. La quimica exclusiva de BisCover LV permite la
utilizacion de unidades LED, PAC y Halégenas para alcanzar la polimerizacion.

Indicaciones Clinicas:

BisCover LV es utilizado para sellar/glasear:

A. Resinas compuestas recién colocadas (las resinas deben haber sido polimerizadas previamente)
B. Resinas compuestas colocadas anteriormente (restauraciones viejas)

C. Provisionales

D. Vidrio ionomérico modificado

E. Esmalte antes o después de la colocacion de brackets ortodonticos

F. Esmalte después de blanqueamientos

G. Dispositivos de acrilico

H. Restauraciones directas de resina compuesta

Advertencias:

+ Muy inflamable.

+ Evite salpicaduras en los ojos. Si BisCover LV entra en contacto con los ojos, lavelos con abundante cantidad de agua y busque atencion
médica.
Durante el curado, BisCover LV puede producir una breve reaccion exotérmica que se minimiza aplicandolo en una capa fina. No lo cure
sobre tejido blando.
El 4cido fosférico que contiene el grabador es un elemento irritante grave de los ojos y de la piel. Si se deja que el grabador permanezca
sobre la piel o las mucosas durante largos periodos de tiempo, se pueden provocar lesiones. Si salpica accidentalmente en el ojo, lavelo
con abundante cantidad de agua y busque atencién médica de inmediato. En caso de contacto con otros tejidos, aclare inmediatamente
con bastante agua durante varios minutos.
+ Se recomienda utilizar un dique de goma en todas las restauraciones y ofras indicaciones en la que se pueda producir una contaminacion.

Precauciones:
+ Contaminacion cruzada: El producto puede contener elementos que estén disefiados para usarse una sola vez. Deseche los accesorios
usados o contaminados. No lave, desinfecte ni reutilice.

Precauciones:

Mantenga UNI-ETCH®* protegido de la luz solar directa.

BisCover LV es un material fotocurable. Utilice BisCover LV inmediatamente una vez que se dispense en el pocillo de mezcla. La
exposicion prolongada al aire y la luz puede provocar la evaporacion del disolvente y el espesamiento del material.

Para evitar la evaporacion de BisCover LV, mantenga el recipiente cerrado con firmeza.

Evite el contacto con la piel; (met) acrilato resinas no polimerizadas pueden causar sensibilidad cuténea en personas susceptibles. En
caso de contacto, lave la zona con agua y jabon.

Deje que BisCover LV se evapore por completo durante 15 segundos antes del curado.

Curelo por completo con lamparas LED, PAC o haldgenas durante 30 segundos.

La punta emisora de la luz de curado dental debe mantenerse tan cerca y vertical con respecto a la superficie de la resina como resulte
posible. Si se va a realizar el fotocurado de una gran superficie de resina, se aconseja dividir el rea en varias secciones y fotocurar cada
seccion por separado.

Una baja intensidad de las luces de curado o un curado insuficiente dejaran una capa inhibida por aire sobre la superficie de BisCover LV.
Compruebe las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas de caducidad de cada uno.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

La ficha de seguridad esté disponible en www.Bisco.com.

INSTRUCCIONES DE USO
Sobre Resinas Compuestas Recién Colocadas:
1. Fotopolimerice y contornee la resina compuesta.
2. Aplique &cido grabador, como UNI-ETCH, a la resina compuesta polimerizada y a la estructura dentaria adyacente durante 15 segundos.
3. Lave y seque.
4. Contindie con la Seccion “Aplicando BisCover LV”.

B. re Resin: m I
1. Limpie la superficie con piedra pémez, o bafio de arena, o cree una superficie 4spera con una fresa de diamante fina. Lave y seque.
2. Aplique &cido grabador, como UNI-ETCH, a la resina compuesta poli dayala dentaria ad! te durante 15 |
3. Lave y seque.
4. Continte con la Seccion “Aplicando BisCover LV".

. Provisionales (todos los tipos):
NOTA: Puede ser utilizado antes o después del cementado.
1. Contornee la restauracion provisional.
2. Lave y seque. (No es necesario el grabado.)

3. Continte con la Seccion “Aplicando BisCover LV”.

D. Sobre el Vidrio lonomérico Modificado Fotopolimerizado y de Polimerizacién Dual:
1. Coloque el Vidrio lonomérico Modificado segun las indicaciones del fabricante.
2. Fotopolimerice durante 3-5 segundos con una intensidad de 500mW/cm? y contornee.
3. Continte con la Seccion “Aplicando BisCover LV”.

>

Anteriormente (R raciones Viej ra la reaplicacion:

o

E. En aplicaciones Ortoddnticas:
Antes de la Colocacion de Brackets:
1. Limpie la superficie con piedra pémez.
2. Aplique écido grabador, como UNI-ETCH, a toda la superficie durante 30 segundos (120 segundos en dientes permanentes).
3. Lave con agua (aprox. 10-20 segundos) y seque bien. El &rea grabada apareceré tizosa. Si no es asf, vuelva a grabar durante 20 segundos
adicionales.
4. Contintie con la Seccién “Aplicando BisCover LV”.
5. Aplicar el cemento para brackets segun las instrucciones del fabricante.
Si los brackets ya han sido pi locad
1. Siga los mismos pasos de la seccion E “Antes de la colocacion de Brackets”, excluyendo el paso 5.
F. Esmalte (después de Blanqueamiento):

1. Limpie la superficie con una mezcla de piedra pomez y agua.

2. Aplique acido grabador, como UNI-ETCH, a toda la superficie durante 30 segundos.

3. Lave con agua (aprox. 10-20 segundos) y seque bien. El &rea grabada aparecera tizosa. Si no es asf, vuelva a grabar durante 20 segundos
adicionales.

4. Continde con la Seccion “Aplicando BisCover LV”.

G. Dispositiv Acrilico:
1. Contornee y limpie cuidadosamente el dispositivo.

2. Lave y seque.
3. Continte con la Seccion “Aplicando BisCover LV”.

H. Sobre Restauraciones Indirecta de Resina Compuesta:
NOTA: Puede ser utilizado antes o después del cementado.
1. Limpie la superficie con piedra pdmez, o bafio de arena, o cree una superficie spera con una fresa de diamante fina. Lave y seque.
2. Aplique &cido grabador, como UNI-ETCH, a toda la superficie durante 15 segundos.
3. Lave y seque.
4. Contintie con la Seccién “Aplicando BisCover LV”.

Aplicando BisCover LV:

1. Coloque una gota de BisCover LV en el dispensador. Sumerja el aplicador BisCover LV. Elimine el exceso de material del aplicador
escurriéndolo en el dispensador. El aplicador no debe estar saturado de material, solo lo sufiente como para aplicar una capa fina sobre
la superficie a tratar.

N

. Aplicar una capa fina de BisCover LV pincelando suavemente en una sola direccion. No agite el aplicador durante la colocacion del material.
Es muy importante que se permita la evaporacion del solvente durante 15 segundos sin retocar el material. No aplique aire, ya
que el aire dispersara el material de una manera desuniforme causando ondas en la superficie.

BisCover LV puede ser polimerizado con los siguientes dispositivos aplicando tiempos correctos de polimerizacion. El polimerizar
deficientemente causara la formacion de una capa inhibida por el oxigeno sobre la superficie de BisCover LV.

a. Luces LED: Fotocurado durante 30 segundos a intervalo cerrado (0-2 mm).

b. Lamparas halégenas: Mediante una unidad de curado haldgeno, fotocure durante 30 segundos a intervalo cerrado (0-2 mm).

¢. Lamparas PAC (arco de plasma): Con una lampara PAC, fotocure durante 10 segundos a intervalo cerrado (0-2 mm).

4. Si desea aplicar una segunda capa, repita los pasos 1 al 3.

e

Solucion de Problemas:

OBSERVACION: Después de polimerizado, se observan manchas blancas sobre la superficie.
1. Evaporacion insuficiente del solvente debido a la colocacion de una capa muy gruesa o atrapamiento del solvente.
SOLUCION: Remover la capa BisCover LV con instrumentos rotatorios y aplicar de nuevo, permitiendo més tiempo para la evaporacion
del solvente.

OBSERVACION: La superficie se encuntre pegajosa después de polimerizado el material.

1. Laintensidad de la luz ha sido menor de la necesaria. La ldmpara pudiese ser vieja y necesita reemplazo, o el filtro interno pudiese estar
sucio y rayado.
SOLUCION: Utilice un radiémetro para determinar la intensidad de la salida de la lémpara, y/o aumente el tiempo de polimerizacion.

2. Es posible que la punta de la sonda esté muy alejada de la superficie. La divergencia de la luz reduce la intensidad en la superficie
de curado, ya que la luz se distribuye para cubrir un area mayor.
SOLUCION: Mantenga la punta de la Impara a una distancia de 1 a 2mm y/o aumente el tiempo de polimerizacion.

3. Residuos e impurezas en la punta de la lémpara pudiesen bloquear la luz y reducir la intensidad. Un punta partida o rayada también
pudiese contribuir a reducir la intensidad.
SOLUCION: Limpie la punta de la lampara y/o aumente el tiempo de polimerizacion.

4. Sustrato fue contaminado.
SOLUCION: Aplicar una segunda capa de BisCover LV.

OBSERVACION: La superficie no esté pegajosa, pero puede ser rayada.

1. BisCover LV requiere una intensidad minima de polimerizacion, independientemente del tiempo utilizado para polimerizar. Mantener la punta
de la lampara a una distancia inadecuada reducira dramaticamente la intensidad debido a la divergencia de la luz.
SOLUCION: Cuando se polimeriza un érea grande, es preferible polimerizar pequefias areas por separado, que el polimerizar grandes
areas a distancia.

OBSERVACION: La superficie no esta polimerizada uniformemente.
1. Laintensidad de la luz quizas no fue distribuida uniformemente, saliendo de la periferia de la superficie tratada. Este fenomeno se i

PROBLEMA: La superficie non & polimerizzata in modo uniforme.
1. L'intensita della lampada polimerizzante potrebbe non essere distribuita in modo uniforme in uscita, diminuendo l'intensita in corrispondenza
dell'area periferica esterna. Questo fenomeno viene accentuato con I'aumento della distanza tra la sonda e la superficie.
SOLUZIONE: Se si esegue la polimerizzazione di una superficie grande, si consiglia si trattare piccole sezioni a distanza ravvicinata invece
di trattare l'intera area a una distanza maggiore.

SMALTIMENTOL: Per quanto rigurada lo smaltimento, fare riferimento alle norme locali in materia di gestione dei rifiuti. Nel caso in cui non
fossero disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in materia di gestione dei rifiuti.
CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F). Per le specifiche date di scadenza, vedere le etichette dei
singoli componenti.
GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilita di sostituire i prodotti nel caso in cui si dimostrino loro eventuali difetti. BISCO, Inc. declina
qualsiasi responsabilita per danni o perdite, sia diretti che consequenziali, derivanti dall'utilizzo o dall'incapacita di utilizzare i prodotti come
sopra descritto. E responsabilita dell'utente determinare lidoneita del prodotto all'uso previsto. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilita
associati all'utilizzo del prodotto.
* BisCover & un marchio di fabbrica di BISCO, Inc.

UNI-ETCH & un marchio registrato di BISCO, Inc.

BisCover™* LV
SE Flytande Lagviskés Polish

ALLMAN INFORMATION

BisCover LV &r ett lagviskdst, jushardande hé ial som &r avsett att anvéndas till ytfdrsegling av ersattningar samtidigt som det ger en
jamn, blank yta. Genom sin unika kemiska sammansattning hérdar BisCover LV utan att lamna nagot kladdigt, syreinhiberat skikt pa ytan. BisCover
LV kan darfér reducera och till och med eliminera behovet av mekanisk polering. BisCover LV’s unika kemi gor att man valfritt kan anvénda
LED-lampa, Halogenlampa eller Plasma-lampa vid polymerisering.

Indikationsomréaden:
BisCover LV anvénds for att férsegla och putsa:

A. Nyligen utforda direkta kompositerséttningar (hardade)
B. Tidigare utférda direkta kompositersattningar

C. Tempordra erséttningar

D. Resinmodifierade glasionomerer (RMGI)

E. Emalj fore placering av ortodontiska brackets

F. Emalj efter blekning

G. Akrylatmaterial

H. Indirekta kompositer

Varningar:

Mycket brandfarligt.

Undvik stank i 6gonen. Om BisCover LV kommer i gonen, spola rikligt med vatten och sok lakare.

Vid hardning kan BisCover LV ge en kort exoterm reaktion som kan minimeras genom att applicera i tunna skikt. Harda inte pa
mjukvavnad.

Fosforsyran i etsmedlet irriterar dgon och hud kraftigt. Skada kan uppsta om etsmedlet far kvarstanna pa hud eller slemhinna under léngre
tid. Om dgonsténk skulle uppsta, spola rikligt med vatten och sék medicinskt omhandertagande omedelbart. | handelse av kontakt med
andra vavnader spola omedelbart med mycket vatten i flera minuter.

Kofferdamanvandning rekommenderas till alla erséttningar och vid andra indikationer dar kontamination kan uppsta.

Observanda:
+ Kors-kontamination: Produkt kan innehalla delar som &r avsedda for en-gangsanvéandning. Slang anvénda eller kontaminerade tillbehor.
Rengdr, desinficera eller ateranvéand inte.

it il gink

a medida que se aumenta la distancia entre la punta de la lampara y la superficie tratada.
SOLUCION: Cuando se polimeriza un érea grande, es preferible polimerizar pequefias areas por separado, que el polimerizar grandes
dreas a distancia.

ELIMINACION: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, conslte las disposiciones nacionales
o regionalesrelacionadas con los residuos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F). Refierase a las etiquetas de los componentes individuales
para fechas de expiracion individuales.

GARANTIA: BISCO, Inc. reconoce su responsabilidad de reemplazar productos que se hayan probado defectuosos. BISCO, Inc. no acepta
responsabilidades por dafios o pérdidas, ya sean directas o consecuentes, causadas por el uso o inabilidad de usar el producto como se
describe. Antes de usar, es de la responsibilidad del usuario el determinar la conveniencia del producto para su uso recomendado. El usuario
asume todos los riesgos y responsabilidades en relacion con el producto.

BisCover es una marca comercial de BISCO, Inc.
UNI-ETCH es una marca registrada de BISCO, Inc.

BisCover™* LV
IT Liquido lucidante a bassa viscosita

INFORMAZIONI GENERALI

BisCover LV ¢ un formulato a base di resina fotopolimerizzabile a bassa viscosita, impiegato per sigillare la superficie di restauri lasciando una
superficie liscia lucida e smaltata. Grazie alla sua esclusiva composizione chimica di proprieta, BisCover LV polimerizza senza lasciare alcuno
strato appiccicoso di inibizione all’ ossigeno. Grazie a BisCover LV & possibile ridurre o persino eliminare la necessita di lucidatura manuale.
L'esclusiva composizione chimica di BisCover LV consente di ottenere la polimerizzazione utililzzando lampade polimerizzanti a LED, PAC e
alogene.

Indicazioni per 'uso:

BisCover LV ¢ usato per sigillare e per lucidare/smaltare:

A. Compositi diretti recenti (solo polimerizzati)

B. Composti diretti rifiniti

C. Prowvisori

D. Vetro-ionomeri modificati con resina

E. Smaltato prima o dopo posizionamento di apparecchiature ortodontiche
F. Smaltato dopo procedura di sbiancamento (bleaching)

G. Apparecchi in acrilico

H. Compositi indiretti

Avvertenze

+ Altamente infiammabile.

+ Evitare il contatto con gli occhi. Se BisCover LV entra in contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e rivolgersi a
un medico.
A seguito della polimerizzazione, BisCover LV pud produrre una breve reazione esotermica che pud essere minimizzata applicando uno
strato sottile. Evitare la polimerizzazione sui tessuti molli.
L'acido fosforico contenuto nel mordenzante & un agente irritante pericoloso per gli occhi e la pelle. Si possono verificare delle lesioni
qualora il mordenzante sia lasciato sulla pelle o sulle mucose per un periodo di tempo prolungato. In caso di contatto accidentale con gli
occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. In caso di contatto con altri tessuti sciacquare
immediatamente con molta acqua per diversi minuti.
+ Perirestauri e nei casiin cui & possibile che si verifichi la contaminazione, si consiglia I'uso di una diga di gomma.

Precauzioni
+ Contaminazione crociata: il prodotto pu contenere elementi monouso. Gli accessori usati o contaminati vanno gettati. Non pulire, disinfettare
o riutilizare.

Precauzioni

Tenere UNI-ETCH®* al riparo dalla luce solare diretta.

BisCover LV ¢ un materiale fotopolimerizzabile. Usare BisCover LV immediatamente dopo I'erogazione nel pozzetto di miscelazione.
L'esposizione prolungata all'aria e alla luce pud causare I'evaporazione del solvente e I'addensamento del materiale.

Per evitare 'evaporazione di BisCover LV, tenere il contenitore ermeticamente chiuso.

Evitare il contatto con la pelle; le resine non polimerizzate di (met)acrilato possono causare sensibilizzazione cutanea su persone
predisposte. In caso di contatto, lavare la pelle con acqua e sapone.

Lasciare evaporare completamente BisCover LV per 15 secondi prima della polimerizzazione.

Polimerizzare completamente con una lampada a LED, PAC o alogena per 30 secondi.

La punta di erogazione della lampada dentale fotopolimerizzante deve essere mantenuta in posizione perpendicolare il pill vicino possibile
alla superficie in resina. Se la superficie in resina che deve essere fotopolimerizzata € di ampie di ioni, si consiglia di suddividere
I'area in diverse sezioni e di fotopolimerizzarle una per una.

Una lampada polimerizzante a bassa intensita o una polimerizzazione insufficiente lasceranno uno strato di inibizione sulla superficie di
BisCover LV.

Per le specifiche date di scadenza, vedere le etichette dei singoli componenti.

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Scheda dati di sicurezza disponibile su www.Bisco.com.

ISTRUZIONI PER L’USO

A mpositi recenti (solo polimerizzati):

1. Fotopolimerizzare e modellare il composito.

2. Applicare un mordenzante acido, quale ad esempio UNI-ETCH, sul composito trattato e sulla struttura dentaria adiacente per 15 secondi.
3. Risciacquare e asciugare.

4. Proseguire con la Sezione “Applicazione di BisCover LV”.

B. Su compositi rifiniti o per la riapplicazione:
1. Levigare la superficie con pomice, o sabbiare, o irruvidire con una fresa diamantata fine. Risciacquare e asciugare.
2. Applicare un mordenzante acido, quale ad esempio UNI-ETCH, sul composito trattato e sulla struttura dentaria adiacente per 15 secondi.
3. Risciacquare e asciugare.
4. Proseguire con la Sezione “Applicazione di BisCover LV”.
C. Provvisori (tutti i tipi

NOTA: puo essere usato prima o dopo la cementazione.

1. Modellare il restauro provvisorio

2. Risciacquare e asciugare. (Non si richiede la mordenzatura.)
3. Proseguire con la Sezione “Applicazione di BisCover LV”.

1. Applicare il vetro-ionomero modificato con resina secondo le istruzioni del produttore.
2. Fotopolimerizzare e modellare.

3. Proseguire con la Sezione “Applicazione di BisCover LV”.

E. In applicazioni ortodontiche:

Prima del posizionamento dell'apparecchiatura:

1. Pulire la superficie con un impasto di acqua e pomice.

2. Applicare un mordenzante acido, quale ad esempio UNI-ETCH, per 30 secondi (120 secondi per i denti decidui).

3. Risciacquare con acqua (per circa 10-20 secondi) e asciugare a fondo. L'area mordenzata deve apparire di colore bianco-ghiaccio. Se

cosi non fosse, mordenzare di nuovo per ulteriori 20 secondi.

4. Proseguire con la Sezione “Applicazione di BisCover LV".

5. Applicare il cemento per apparecchiature secondo le istruzioni del produttore.

Se I'app @ stata gia f

1. Seguire le stesse istruzioni riportate nella Sezione E, “Prima del posizionamento dell'apparecchiatura’, ad eccezione della Fase 5.
F. Smalto [dopo lo shiancamento (bleaching)]:

1. Pulire la superficie con un impasto di acqua e pomice.

2. Applicare un mordenzante acido, quale ad esempio UNI-ETCH, per 30 secondi.

3. Risciacquare con acqua (per circa 10-20 secondi) e asciugare a fondo. L'area mordenzata deve apparire di colore bianco-ghiaccio. Se
cosi non fosse, mordenzare di nuovo per ulteriori 20 secondi.

4. Proseguire con la Sezione “Applicazione di BisCover LV".

G. A L
1. Modellare 'apparecchio. Pulire accuratamente I'apparecchio.
2. Risciacquare e asciugare.

3. Proseguire con la Sezione “Applicazione di BisCover LV”.

NOTA: pud essere usato prima o dopo la cementazione.

1. Levigare la superficie con pomice, o sabbiare, o irruvidire con una fresa diamantata fine. Risciacquare e asciugare.

2. Applicare un mordenzante acido, quale ad esempio UNI-ETCH, sul composito trattato e sulla struttura dentaria adiacente per 15 secondi.
3. Risciacquare e asciugare.

4. Proseguire con la Sezione “Applicazione di BisCover LV".

Applicazi i BisC v;

1. Distribuire BisCover LV in un pozzetto di miscelazione. Inmergere lo spazzolino in BisCover LV. Rimuovere I'eccesso strofinando la
spazzolino contro il lato del pozzetto di miscelazione. La spazzolino non deve essere saturata, ma sufficientemente umida per applicare
un sottile rivestimento.

. Applicare un sottile rivestimento di BisCover LV con un movimento uniforme in un'unica direzione. Non scuotere la spazzolino durante
I'applicazione. E molto importante concedere 15 secondi di riposo per far evaporare il solvente dopo I'applicazione. Non utilizzare

il getto d’aria in quanto potrebbe disperdere il materiale in modo non omogeneo creando delle increspature sulla superficie.

BisCover LV necessita delle seguenti lampade polimerizzanti e dei seguenti tempi di trattamento per iniziare la polimerizzazione. Una

polimerizzazione insufficiente lascera uno strato di inibizione sulla superficie di BisCover LV.

a. Lampade a LED: fotopolimerizzare per 30 secondi a distanza ravvicinata (0-2 mm).

b. Lampade alogene: Facendo uso di un'unita polimerizzante alogena, fotopolimerizzare per 30 secondi a distanza ravvicinata (0-2 mm).

c. Lampade PAC (arco-plasma): Facendo uso di una lampada PAC, fotopolimerizzare per 10 secondi a distanza ravvicinata (0-2 mm).

4. Se si desidera un secondo rivestimento, ripetere le Fasi 1-3.
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Risoluzione dei problemi:

PROBLEMA: Dopo la polimerizzazione, la superficie trattata presenta macchie bianche.

1. A causa dello spessore eccessivo di uno strato o dellintrappolamento del solvente si & verificata un'evaporazione insufficiente del solvente.
SOLUZIONE: Rimuovere BisCover LV con uno strumento meccanico e applicarlo di nuovo, lasciando un intervallo sufficiente per
I'evaporazione del solvente.

PROBLEMA: Dopo la polimerizzazione la superficie & viscosa.
1. Lintensita della lampada potrebbe essere inferiore rispetto alla quantita richiesta. La lampada potrebbe essere vecchia e deve essere
sostituita, oppure il filtro interno potrebbe essere graffiato e sporco.
SOLUZIONE: Usare un radiometro per determinare l'intensita di uscita effettiva efo aumentare il tempo di polimerizzazione.
La punta della sonda potrebbe essere troppo distante dalla superficie. La divergenza della luce riduce ['intensita sulla superficie di
trattamento in quanto la luce si allarga coprendo un'area di dimensioni maggiori.
SOLUZIONE: Mantenere la sonda a 1-2 mm dalla superficie, e/o aumentare il tempo di polimerizzazione.
L'accumulo di residui sulla punta della sonda potrebbe ostruire la luce e ridurre lintensita. Anche una punta della sonda scheggiata o
graffiata potrebbe contribuire a ridurre lntensita.
SOLUZIONE: Pulire la punta della sonda luminosa e/o aumentare il tempo di polimerizzazione.
I sottostrato era contaminato.
SOLUZIONE: Applicare un secondo rivestimento di BisCover LV.
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PROBLEMA: La superficie non & viscosa ma pud essere graffiata.
1. BisCover LV richiede un'intensita di polimerizzazione minima indipendentemente dal tempo di polimerizzazione. La lontananza della lam
pada riduce drasticamente l'intensita a causa della divergenza della luce.
SOLUZIONE: Se si esegue la polimerizzazione di una superficie grande, si consiglia si trattare piccole sezioni a distanza ravvicinata invece
di trattare l'intera area a una distanza maggiore.

Utsétt inte UNI-ETCH®* for direkt solljus.
BisCover LV &r ett ljushardande material. Anvand BisCover LV omgaende sa snart det lagts upp i blandningskoppen. Langre exponering
for luft och ljus kan leda till avdunstning av I6sningsmedel som orsakar fortjockning av materialet.
For att undvika att BisCover LV avdunstar, skall férpackningen hallas val forsluten.
Undvik hudkontakt; opoly de (met)akryl kan orsaka hudsensibil
huden med tval och vatten.
Lét BisCover LV helt torka in i 15 sekunder fore hardning.
Harda fullstandigt med LED-, plasma- eller halogenlampa i 30 sekunder.
Den ljusledande spetsen pa hardningsljuset skall hallas sa nara och rakt dver resinytan som mdjligt. Om en stor resinyta skall hérdas, &r
det lampligt att dela in ytan i sektioner och ljushérda varje sektion for sig separat.
Lag hardningsintensitet eller ofillrécklig hardning l&mnar ett syreinhiberat ytskikt pa BisCover LV.
Se markningen av individuella komponenter for sérskilda utgangsdatum.
Sékerhetsdatablad finns att rekvirera.
Sakerhetsdatablad finns pa www.Bisco.com.

ing hos kansliga personer. | handelse av kontakt tvétta

BRUKSANVISNING
A. Pa nyligen utférda kompositer:
1. Ljusharda och konturera kompositerséttningen.
2. Applicera etsgel sasom t ex UNI-ETCH pa kompositytan och intilliggande tandsubstans i 15 sekunder.
3. Spola rent med vatten och torka.
4. Folj anvisningarna i sektion “Applikation av BisCover LV".

. Applikation pa tidigare utforda kompositer eller aterapplikation:
1. Putsa med pimpsten, sandbléstra eller rugga upp med fin diamant. Spola och torka.
2. Applicera etsgel sasom t ex UNI-ETCH pa kompositytan och intilliggande tandsubstans i 15 sekunder.
3. Spola rent med vatten och torka.

4. Folj anvisningarna i sektion “Applikation av BisCover LV”.
C. Provisoriska ersattningar (alla typer):

0BS: Kan anvéndas fore och efter cementering.

1. Konturera den provisoriska ersattningen.

2. Spola och torka. (Etsmedel behdvs inte.)

3. Folj anvisningama i sektion “Applikation av BisCover LV".

Pa Ljushér Dualhér Resi fi lasionomer (RMGI):
1. Utfor erséttning med resinmodifierad glasionomer i enlighet med tillverkarens anvisningar.
2. Ljushérda i 3-5 sekunder (500mW/cm? intensitet) och konturera.

3. Fdlj anvisningama i sektion “Applikation av BisCover LV”.

. Ortodontisk tillimpning:
Fore placering av brackets:
1. Rengdr ytan med pimpstensputs.
2. Etsa hela ytan med fosforsyra, sdsom t ex UNI-ETCH, i 30 sekunder (120 sekunder for primara tander).
3. Spola med vatten (ungefér 10-20 sekunder) och torka noggrant. Den etsade ytan skall se vitfrostig ut. Om inte, etsa ater i ytterligare 20 sekunder.

4. Folj anvisningarna i sektion “Applikation av BisCover LV”.

5. Applicera bracket-cement i enlighet med tillverkarens anvisningar.

ifier:
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Om brackets redan monterats:
1. Félj samma instruktioner som i sektion E, “Fore placering av brackets’, exkludera steg 5.

. Etsad emalj (efter tandblekning):
1. Rengdr ytan med pimpstensputs.
2. Etsa ytan med 32% fosforsyra, sasom t ex UNI-ETCH, i 30 sekunder.
3. Spola med vatten (ungefér 10-20 sekunder) och torka noggrant. Den etsade ytan skall se vitfrostig ut. Om inte, etsa ater i ytterligare 20 sekunder.
4. Folj anvisningarna i sektion “Applikation av BisCover LV".

G. Akrylatmaterial:
1. Konturera akrylatmaterialet. Rengdr det dérefter noggrant.
2. Spola rent och torka.
3. Folj anvisningarna i sektion “Applikation av BisCover LV”.

Pa indirekta kompositer:
OBS: Kan goras fore eller efter cementering.

1. Pimpstensputsa, sandblastra eller rugga upp med fin diamant. Spola och torka.

2. Applicera etsgel sasom t ex UNI-ETCH pa kompositytan och intilliggande tandsubstans i 15 sekunder.
3. Spola rent med vatten och torka.

4. Folj anvisningarna i sektion “Applikation av BisCover LV".

Applikation av BisCover LV:

1. Légg upp i en blandningskopp. Doppa en borste i BisCover LV. Stryk av den mot kanten. Borsten behdver inte vara méttad. Det racker
att den fuktats tillrackligt for att applicera ett tunt skikt.
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. Med ett jamnt drag appliceras ett tunt skikt BisCover LV med borsten pa den hérdade kompositytan. Gnugga inte runt vid applikationen.
Det &r mycket viktigt att |ata ytan torka i 15 sekunder for att avdunsta losningsmedel. Tunna inte ut med luftbléster, da detta ger
upphov till ojamnheter i ytan.

BisCover LV hardas med fdljande lampor och hérdningstider for att initiera polymerisering. Otillracklig polymerisering ger upphov il ett
kladdigt, syreinhiberat skikt pa ytan av BisCover.

a. LED lampor: Ljushérda i 30 sekunder pa nara avstand (0-2mm).

b. Halogenlampor: Anvands halogenlampa, ljusharda i 30 sekunder pa néra avstand (0-2mm).

c. Plasmalampor: Anvénds plasmalampa, hérda i 10 sekunder pa néra avstand (0-2mm).

4. Om ett andra skikt behdvs upprepa steg 1-3.

[ad

Felsokning:
PROBLEM: Efter hardning uppvisar den behandlade ytan vita flackar.
1. Beror pa ofullstandig uttorkning av l6sningsmedel pga for tjock skiktapplikation eller instangning av [dsningsmedel.
LOSNING: Avlagsna Biscover LV med ett roterande instrument och applicera igen med tillracklig tid for avdunstning av Iésningsmedlet.
PROBLEM: Ytan &r klibbig efter hérdning.

. Ljusintensiteten ar mindre &n vad som kravs. Lampan &r kanske gammal och behdver bytas eller det interna filtret &r skadat eller smutsigt.
LOSNING: Anvand en ljusmétare for att bestdmma enhetens faktiska intensitet och /eller dka hardningstiden.

2. Ljusledarspetsens avstand till ytan kan ha varit for stort. Ljusspridning reducerar intensiteten pa hérdningsytan nar ljuset sprids Gver en
storre area.
LOSNING: Hall ljusledaren 1-2 mm fran ytan och feller 6ka hérdningstiden.

3. Rester av hardat material pa ljusledarspetsen kan blockera ljuset och minska ljusintensiteten. En skadad ljusledare kan ocksa ge upphov till
minskad intensitet.
LOSNING: Rengér ljusledaren och feller 6ka hérdningstiden.

4. Underlaget kontaminerat.

LOSNING: Lagg pa nytt skikt BisCover LV.

PROBLEM: Ytan &r inte hard och kan rispas.

1. BisCover LV kraver ett visst minimum av hérdningsenergi oavsett tid. Haller man lampan pa avstand reducerar detta intensiteten dramatiskt
pga att ljuset divergerar.
LOSNING: Nar en strre area ljushérdas ar det battre att harda sektionsvis pa kort avstand i stallet for pa strre avstand.

PROBLEM: Ytan &r ojamnt hardad.

1. Lampans intensitet kan vara ojamnt férdelad, med lagre intensitet i periferin. Detta forstérks ju stdrre avstandet til ytan &r.
LOSNING: Nér en stdrre area ljushardas &r det béttre att harda sektionsvis pa kort avstand i stéllet fér pa storre avstand.

AVFALLSHANTERING: Folj lokala anvisningar for avfallshantering. | franvaro av sadana, folj nationella eller regionala avfallshanteringforeskrifter.
FORVARING: Férvaras vid rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Se markning av individuella komponenter for specifika utgangsdatum.
GARANTIER: BISCO, Inc. erkanner skyldigheten att ersétta produkter som visats vara defekta. BISCO, Inc. patar sig inte ansvarsskyldighet som
hanfors till skador eller férluster, vare sig direkta eller indirekta som féljd av anvandning eller felaktig anvandning av produkterna. Fore anvandning
aligger det anvandaren att beddma lampligheten att anvanda produkten for avsett andamal. Anvandaren patar sig darigenom all risk och
ansvarsskyldighet.

BisCover &r ett varumarke som tillhor BISCO, Inc.

UNI-ETCH ér ett registrerat varumarke som tillhdr BISCO, Inc.

BisCover™* LV
DK Lav-Viskes Flydende Poleringsmiddel

GENEREL INFORMATION

BisCover LV er en lavviskgs, lyspolymeriserende resin, som anvendes il forsegling af restaureringer, som samtidig efterlader en glat overflade
med hgjglans. Pa grund af BisCover LV’s unikke kemiske sammensaetning sker polymerisering uden dannelse af et kiaebrigt, ilt-inhiberet lag.
BisCover LV kan reducere eller endog eliminere behovet for manuel polering. Den specielle kemiske sammensaetning af BisCover LV fillader
brug af LED, PAC eller halogen-lyspolymeriseringslampe for at opna polymerisering.

Indikationer for brug:

BisCover LV anvendes fil at forsegle og polere/give hgjglans:
A. Nylagte direkte pl ureringer (kun polymeriserede)
B. Tidligere lagte direkte plastrestaureringer
C. Provisorier
D. Resinmodificeret glasionomer
E. Emalje for eller efter cementering af ortodontiske brackets
F. Emalje efter blegning
G. Akrylbaserede emner
H. Indirekte plastrestaureringer

Advarsler:

Meget brandfarlig.

Undga at sprajte produktet i gjnene. Hvis BisCover LV kommer i kontakt med gjnene, skal de skylles med rigelige meengder vand. Seg
straks leegehjeelp.

Ved polymerisering kan BisCover LV frembringe en kort eksotermisk reaktion, som kan minimeres ved applicering i et tyndt lag. Undlad
polymerisering pa bledt veev.

Fosforsyren i eetsemidlet er et voldsomt irritationsmiddel for gjne og hud. Personskader kan forekomme, hvis ztsemidlet forbliver pa huden
eller slimhindeme i leengere tid. Hvis det utilsigtet sprojtes i gjnene, skal de skylles med rigelige meaengder vand. Sag straks leegehjelp. |
tilfeelde af kontakt med andet veev, skal det straks skylles med rigelige maengder vand i flere minutter.

Det anbefales at bruge kofferdam til alle restaureringer og andre indikationer, hvor kontamination er mulig.

Forsigtighedsregler:
+ Krydskontaminering: Produktet kan indeholde artikler, der er designet til engangsbrug. Brugt eller kontamineret tilbeher skal bortskaffes. Ma
ikke rengares, desinficeres eller genanvendes.

Forholdsregler:

UNI-ETCH®* skal holdes veek fra direkte sollys.

BisCover LV er et materiale, der kan lyspolymeriseres. Anvend BisCover LV straks efter dispensering i blandeskalen. Laengerevarende
eksponering for luft og lys kan medfare, at oplasningsmidlet fordamper, og at materialet bliver tykkere.

For at undga fordampning af BisCover LV skal beholderen holdes teet tillukket.

Undga kontakt med huden; upolymeriserede (meth)akrylat resiner kan forarsage sensibilisering af huden pa falsomme personer. Ved kontakt
vaskes huden med sabe og vand.

Lad BisCover LV fordampe helt i 15 sekunder far polymerisering.

jattamattd jalkeensa tahmeaa happi-inhibitiokerrosta. BisCover LV vahentéé mar

+ Polymeriser fuldsteendigt med en LED-, PAC- eller halogenlampe i 30 sekunder.

+ Den lysende spids pa den dentale lyspolymeriseringslampe skal holdes sa teet og sa lodret som muligt op til resinoverfladen. Hvis
resinoverfladen, der skal lyspolymeriseres, er stor, anbefales det at opdele omradet i flere sektioner, hvorefter hver sektion lyspolymeriseres
separat.

+ Polymerisering med lav lysintensitet eller utilstraekkelig polymerisering vil efterlade et luft-inhiberet lag pa overfladen af BisCover LV.

+ Se etiketterne for de individuelle komponenter for specifikke udlebsdatoer.

+ Sikkerhedsdatablad kan paanmodning rekvireres.

+ Sikkerhedsdatablad findes pa www.Bisco.com

BRUGSANVISNING

A. Pa nylagte plastrestaureringer:

1. Lyspolymeriser og konturer plasten.

2. Applicer aetsemidlet, fx. UNI-ETCH®*, pa den polymeriserede plast og tilstedende tandstruktur i 15 sekunder.
3. Skyl og tar.

4. Fortsaet med Sektion “Applicering af BisCover LV".

Gammelftidligere lagt plastrestaurering eller Re-applicering:

1. Puds restaureringen med pimpsten, pulverblaes overfladen eller ger den ru med en fin diamant, skyl og ter.
2. Applicer setsemidlet, fx. UNI-ETCH, pa den polymeriserede plast og tilstedende tandstruktur i 15 sekunder.
3. Skyl og ter.

4. Fortsaet med Sektion “Applicering af BisCover LV".

C. Provisorier (alle slags):

NB: Kan anvendes fer eller efter cementering.

1. Konturer den provisoriske restaurering.

2. Skyl og ter (setsning er ikke nadvendig).

3. Fortsaet med Sektion “Applicering af BisCover LV".

D. Lyspolymeriserende/Dual-hzrdende resinmodificeret glasionomer:
1. Applicer resinmodificeret glasionomer i henhold til producentens anvisning.
2. Lyspolymeriser 3-5 sekunder ved 500mW/cm? og konturer.
3. Fortsaet med Sektion “Applicering af BisCover LV".

. Ved applicering af ortodontisk apparatur:
For placering af brackets:
1. Rens overfladen, hvorpa BisCover LV/brackets skal placeres, med en blanding af pimpsten og vand, skyl og terleeg.
2. Kts hele overfladen med fosforsyre, fx. UNI-ETCH, i 30 sekunder (120 sekunder hvis det er primaere teender).
3. Skyl (ca. 10-20 sekunder) og ter omhyggeligt. Det setsede omrade skal se frost-hvid ud — hvis ikke genzetses i yderligere 20 sekunder.
4. Fortsaet med Sektion “Applicering af BisCover LV".
5. Applicer bracketcement i henhold til producentens anvisning.
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Hvis brackets allerede er cementeret:
1. Folg samme anvisning som i sektion E, “Fer placering af bracket” med undtagelse af step 5.

. Emale (efter blegning):
1. Rens overfladen, med en blanding af pimpsten og vand, skyl og terlaeg.
2. /Ets hele overfladen med 32% fosforsyre, fx. UNI-ETCH, i 30 sekunder.
3. Skyl (ca. 10-20 sekunder) og ter omhyggeligt. Det setsede omrade skal se frost-hvid ud — hvis ikke genzetses i yderligere 20 sekunder.
4. Fortsaet med Sektion “Applicering af BisCover LV".

m

G. Akryl-baser mner:

1. Konturer emnet og renger det omhyggeligt.
2. Skyl og terleeg.
3. Fortseet med Sektion “Applicering af BisCover LV".

Indirekte kompositrestaurering:

BEMARK: Kan anvendes for eller efter cementering.

1. Puds restaureringen med pimpsten, pulverblaes overfladen eller ger den ru med en fin diamant, skyl og ter.

2. Applicer setsemiddel, f.eks. UNI-ETCH, pa den polymeriserede plast og tilstedende tandstruktur i 15 sekunder.
3. Skyl og ter.

4. Fortsaet med Sektion “Applicering af BisCover LV”.

T

Applicering af BisCover LV:

1. Dispenser BisCover LV i et blandebager. Dyp penslen i BisCover LV. After penslen pa indersiden af blandebaegeret. Penslen behover ikke
at veere “maettet” men kun fugtig nok til at applicere et tyndt lag.
. Applicer et tyndt lag af BisCover LV i én retning med et glat strag. Gnub ikke med bersten under appliceringen. Det er meget vigtigt, at
der ventes 15 sekunder til fordampning af oplgsni iddel efter applicering. Blees ikke luft pa for at gere laget tyndere — det vil
fordele materialet ujavnt og forarsage riller pa overfladen.
Til BisCover LV kan folgende pol ingslamper og pol
vil medfere, at der dannes et luft-inhiberet lag pa overfladen af BisCover LV.
a. LED-lamper: Lyspolymeriser i 30 sekunder pa nert hold (0-2 mm).
. Halogenl : Ved delse af en halogenpolymeriseri i lyspol i 30 sekunder pa nzert hold (0-2 mm).
c. PAC (plasmabue) -lamper: Ved brug af en PAC-lampe lyspolymeriseres i 10 sekunder pa naert hold (0-2 mm).
4. Hvis et lag mere onskes gentages trin 1-3.

o

n '

w

til atinitiere polymerisering. Utilstreekkelig polymerisering

Problemlgsning:

OBSERVATION: Den behandlede overflade har hvide pletter efter polymerisering.

1. Oplasningsmidlet er ikke tilstraekkeligt fordampet pa grund af for tykt lag eller fordi oplesningsmidlet er blevet indfanget i laget.
L@SNING: Fjern BisCover LV med et roterende instrument og applicer igen og serg for tilstraekkelig tid til fordampning af oplesningsmidiet.

OBSERVATION: Den polymeriserede overflade er klaebrig.

1. Lyskildens udgangseffekt overholder ikke mindstekravet. Lampen/pzeren kan veere gammel og skal udskiftes eller det interne filter kan
veere skrammet og beskidt.
L@SNING: Brug et radiometer til at fastieegge den aktuelle effekt og/eller forag polymeriseringstiden.
Lysstaven er muligvis for langt vaek fra overfladen. Lysspredning reducerer intensiteten ved polymeriseringsoverfladen, eftersom lyset
spredes for at daekke et sterre omrade.
L@SNING: Hold lysstaven 1-2mm fra overfladen ogleller forag polymeriseringstiden.
Rester af plast har sat sig fast pa lysstavens spids og blokerer lyset, hvorved intensiteten reduceres. En “chipped” eller skrammet
lysstavspids kan ogsa forarsage reduceret intensitet.
L@SNING: Rens lysstavens spids og/eller forag polymeriseringstiden.
. Substratet var kontamineret.
L@SNING: Applicer et lag BisCover LV mere.

Ll

w

~

OBSERVATION: Overfladen er ikke klesbrig men kan “kradses”.

1. BisCover LV kraever et minimum udgangseffekt uanset hvor lang tid, der polymeriseres. Holdes lampen pa afstand reduceres intensiteten
drastisk pa grund af lysets spredning.
L@SNING: Nar der polymeriseres starre omrader er det bedre at polymerisere smé sektioner pa teet hold frem for hele omradet pa leengere
afstand.

OBSERVATION: Overfladen er ikke ensartet polymeriseret.

1. Lampens intensitet er ikke ensartet distribueret idet outputtet bliver mindre ud imod lysstavens ydre periferi. Dette forvaerres yderligere, hvis
afstanden mellem lysstaven og overfladen ages.
L@SNING: Nar der polymeriseres starre omrader er det bedre at polymerisere sma sektioner pa teet hold frem for hele omradet pa leengere
afstand.

BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke forefindes, henvises til de nationale eller
regionale forskrifterfor bortskaffelse af affald.

OPBEVARING: Opbevares ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Se individuelle etiketter med hensyn til udlebsdatoer.

GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sin forpligtelse til at ombytte fejlbeheeftede produkter. BISCO, Inc. accepterer intet ansvar for skader eller
tab, hverken direkte eller indirekte, opstaet som folge af anvendelsen af - eller af at det ikke var muligt at anvende - produkteme som beskrevet.
Det er brugerens ansvar - forud for anvendelsen - at bedemme produktets egnethed til det enskede formal. Brugeren patager sig enhver risiko
og ethvert ansvar i forbindelse hermed.

BisCover er et varemaerke tilharende BISCO, Inc.
UNI-ETCH er et registreret varemaerke for BISCO, Inc.

BisCover™* LV
FI Matalaviskoosinen nesteméinen kiillote

YLEISTA TIETOA

BisCover LV on matalaviskoosinen, valokovetteinen resiinipohjainen materiaali, jota kéytetaan samanaikaisesti seka kiillottamaan etta sinetiméén
restauraatioiden pinta tasaisen ja hohtavan kiiltavaksi. Ainutlaatuisen patentoidun kemiallisen koostumuksensa ansiosta BisCover LV kovettuu
i tehtévid Kiillotusvaiheita tai suorastaan poistaa ne.
Ainutlaatuisen kemiallisen koostumuksensa vuoksi BisCover LV voidaan kovettaa LED-, PAC- ja halogeeni-valolaitteilla.

Kayttoindikaatiot:

BisCover LV:ta kéytetdén sinetdiméén ja kiillottamaan seuraavia:
A. Vastatehdyt suorat yhdistelmémuovitaytteet (vain valokovetteiset)
B. Aikai 1 tehdyt suorat yhdistelma itéytteet
C. Valiaikaistyot
D. Resiinimodifioidut lasi-ionomeerit
E. Kiilteelle ennen ortodonttisen brakettien asettamista tai sen jélkeen
F. Kiilteelle valkaisun jalkeen
G. Akryylityot
H. Epésuorat yhdistelm@muovit

Varoitukset:

Erittain helposti syttyvaa.

Vélta aineiden roiskumista silmiin. Jos BisCover LV:ta joutuu silmiin, huuhtele runsaalla vedelld ja hakeudu laakariin.

BisCover LV voi kovettuessaan aikaansaada lyhyen eksotermisen reaktion, miké voidaan minimoida annostelemalla materiaalia ohuena
kerroksena. Materiaalia ei saa kovettaa pehmytkudoksen pinnalle.

Etsausaineen sisaltdma fosforihappo arsyttaa voimakkaasti silmia ja ihoa. Vahinko voi syntyd, jos happoa &4 iholle tai limakalvolle pitkaksi
aikaa. Jos etsausainetta joutuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellé ja ota heti yhteyttd la&kariin. Jos aine joutuu kosketukseen ihon kanssa,
huuhtele runsaalla vedella useita minuutteja.

Kofferdamin kéyttamistd suositellaan kaikkiin kdyttokohteisiin, joissa kontaminaatio voi olla mahdollista.

Huomio:
+ Ristikontaminaatio: Tuote saattaa siséltad kertakéyttdisia osia. Havité kéytetyt tai kontaminoituneet lisévarusteet. Ald puhdista, desinfioi tai
uudelleen kéyta.

Varotoimet:
+ Suojaa UNI-ETCH®* suoralta auringonvalolta.
+ BisCover LV on valokovetteinen materiaali. Kéyta BisCover LV valittémasti annosteltuasi sen sekoituskuppiin. Pitké altistuminen ilmalle
ja valolle voi johtaa liuottimen haihtumiseen ja materiaalin paksuuntumiseen.
Jotta BisCover LV ei haihdu, pidé pakkaus tiiviisti suljettuna.
Valta ihokosketusta; polymerisoimattomat (met)akrylaattiresiinit saattavat aiheuttaa ihodrsytysté herkilla henkildilla. Jos ainetta joutuu kos
ketuksiin ihon kanssa, pese huolellisesti saippualla ja vedella.
Anna BisCover LV:n haihtua kokonaan 15 sekunnin ajan ennen kovettamista.
Koveta kokonaan LED-, PAC- tai halogeenivalolla 30 sekunnin ajan.
Valokovettajan valokarked on pidettava mahdollisimman lahella kohtisuorasssa resiinipintaan néhden. Jos valokovetettava pinta on suuri,
alue kannattaa jakaa useisiin osiin, jotka valokovetetaan erikseen.
Kovettavan valon pieni intensiteetti tai riittamaton kovetus jéttaa BisCover LV:n pintaan kerroksen, jossa ilma estéé kovettumisen.
Katso viimeinen kéyttopaivé aina tuotteen omasta tuote-etiketista.
Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta.
Katso kayttoturvallisuustiedote www.Bisco.com.

KAYTTOOHJEET
A. Vastatehdyt yhdistelmdmuovitéytteet:
1. Valokoveta ja muotoile yhdistelmamuovi.
2. Annostele etsaushappo, esim. UNI-ETCH, kovettuneelle yhdistelmémuoville ja sitd ympardivalle hammasrakenteelle ja anna vaikuttaa
15 sekunnin ajan.
3. Huuhtele ja kuivaa.
4. Jatka kuten selostettu kappaleessa “BisCover LV:n kaytto"”.

B. Vanhat/aikaisemmin tehdyt yhdistelm@muovitaytteet tai paikkojen korjailu/huolto:

1. Puhdista pinta hohkakivell4 tai hiekkapuhalla tai karhenna hienolla timantilla. Huuhtele ja kuivaa.

2. Annostele etsaushappo, esim. UNI-ETCH, kovettuneelle yhdistelmamuoville ja sité ympardivalle hammasrakenteelle ja anna vaikuttaa
15 sekunnin ajan.

3. Huuhtele ja kuivaa.

4. Jatka kuten selostettu kappaleessa “BisCover LV:n kayttd"”.

Vliaikaistyot (kaiken iset):
HUOMATUS: Voidaan kayttaa ennen sementointia tai sen jélkeen.

1. Muotoile véliaikaistyd.
2. Huuhtele ja kuivaa. (Etsausta ei tarvita.)
3. Jatka kuten selostettu kappaleessa “BisCover LV:n kéytt6”.
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Valo/kaksoiskovetteiset resiinimodifioidut lasi-ionomeerit:

1. Valmista resiinimodifioitu lasi-ionomeeritayte valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
2. Valokoveta 3-5 sekunnin ajan 500mW/cm? teholla ja muotoile.

3. Jatka kuten selostettu kappaleessa “BisCover LV:n kéytt6”.

. Ortodonttiset tyot:
Ennen braketin asettamista:

1. Puhdista pinta hohkakivivesiseoksella.

2. Etsaa koko alue 32%:lla fosforihapolla, esim. UNI-ETCH, 30 sekunnin ajan (120 sekunnin ajan maitohampaita késiteltdessd).

3. Huuhtele vedelld (noin 10-20 sekuntia) ja kuivaa huolellisesti. Etsattu alue nayttda huurteisen valkoiselta. Ellei ndin ole, etsaa vield 20
sekunnin ajan.

4. Jatka kuten selostettu kappaleessa “BisCover LV:n kaytto"”.

5. Annostele i tti jan ant kayttdohjeiden mukaan.
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Jos braketit on jo asetettu paikalleen:
1. Noudata samoja kayttdohjeita kuin kappaleessa E “Ennen braketin asettamista” lukuunottamatta vaihetta 5.

. Kiille (valkaisun jalkeen):
1. Puhdista pinta hohkakivivesiseoksella.
2. Etsaa koko alue 32%:lla fosforihapolla, esim. UNI-ETCH, 30 sekunnin ajan.
3. Huuhtele vedella (noin 10-20 sekuntia) ja kuivaa huolellisesti. Etsattu alue nayttéé huurteisen valkoiselta. Ellei néin ole, etsaa vield 20
sekunnin ajan.
4. Jatka kuten selostettu kappaleessa “BisCover LV:n kaytt6”.
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G. Akryylityét:
1. Muotoile akryylityd. Puhdista se huolellisesti.
2. Huuhtele ja kuivaa.
3. Jatka kuten selostettu kappaleessa “BisCover LV:n kaytto”.

Epésuorat yhdistelmémuovit:

HUOMAUTUS: Voidaan kéyttaa ennen sementointia tai sen jalkeen.

1. Puhdista pinta hohkakivell4 tai hiekkapuhalla tai karhenna hienolla timantilla. Huuhtele ja kuivaa.

2. Annostele etsaushappo, esim. UNI-ETCH, kovettuneelle yhdistelmamuoville ja vi lle f
sekunnin ajan.

3. Huuhtele ja kuivaa.

4. Jatka kuten selostettu kappaleessa “BisCover LV:n kaytto”.

BisCover LV:n kaytto:

1. BisCover LV annostellaan sekoitusmaljaan. Kasta harja BisCover LV:hen. Pyyhi ylimaara harjasta sekoitusmaljan sivupintaan. Harjan ei
tarvitse olla kylldstetty materiaalilla, ainoastaan riittavan kostea ohuen kerroksen viemiseen.

T

teelle ja anna vaikuttaa 15

2. Annostele ohut kerros BisCover LV:t sivellen yhteen suuntaan tasaisesti. Al4 térisyta harjaa annostelun aikana. On erittin tirkedé
antaa liuottimen haihtua 15 sekunnin ajan annostelun jilkeen. Ald puustaa ohueksi. koska se hajottaa materiaalin epatasaisesti
ja tekee pinnasta laineilevan.

3. BisCover LV voidaan kovettaa seuraavilla valoilla, ja polymerisaatio alkaa seuraavien kovetusaikojen mukaisesti. Riittdméton kovettaminen
jattaa BisCover LV:n pinnalle happi-inhibitiokerroksen.

a. LED-valot: valokoveta 30 sekuntia hyvin &heltd (0-2 mm).
b. Halogeenivalot: kayta kovettavaa halogeenilaitetta ja valokoveta 30 sekuntia hyvin lahelta (0-2 mm).
c. PAC(plasmakaari) -valot: kéyta PAC-valoa ja valokoveta 10 sekuntia hyvin lahelta (0-2 mm).

4. Jos halutaan annostella toinen kerros, toistetaan vaiheet 1-3.
Ongelmat:

HAVAINTO: Kovettumisen jélkeen kasitellylla pinnalla on valkoisia laikkuja.

1. Liuotin ei ole haihtunut riittédvasti, koska liuotinkerros on ollut liian paksu tai sen haihtuminen on muutoin estynyt.
RATKAISU: Poista BisCover LV pydrivilla instrumenteilla ja annostele uudelleen jéttaen liuottimelle riittdvasti aikaa haihtumiseen.

HAVAINTO: Pinta on tahmainen kovettumisen jélkeen.

1. Valoteho saattaa olla riittamaton. Lamppu voi olla vanha ja vaihtamisen tarpeessa, tai sisdsuodatin saattaa olla naarmuuntunut ja likainen.
RATKAISU: Kéyta radiometria maarittdéksesi valoteho ja/tai pidenné kovettumisaikaa.

2. Valokérki saattaa olla liian kaukana pinnasta. Valon hajaantuminen vahentdé tehoa kovetettavalla pinnalla valon levittéytyessa laajemmalle
alueelle.
RATKAISU: Pida valokérkea 1-2mm:n etdisyydella pinnasta ja/tai pidennd kovetusaikaa.

3. Valokérjen paassa olevat materiaalijdanteet voivat estad valon ulostuloa ja laskea tehoa. Lohkeillut tai naarmuuntunut valokérki vaikuttaa
myds tehoa heikentévasti.
RATKAISU: Puhdista valokdrjen pé4 jaftai pidenné kovetusaikaa.

4. Materiaali on kontaminoitunut.
RATKAISU: Annostele toinen kerros BisCover LV:ta.

HAVAINTO: Pinta ei ole tahmainen, mutta sita voi raaputtaa.
1. BisCover LV vaatii vahimméiskovettumistehon kovettumisajan pituudesta riippumatta. Jos valoa pidetddn suuremmalla etéisyydella
pinnasta, teho laskee merkittavasti valon hajaantumisen vuoksi.
RATKAISU: Suurempaa pintaa kovetettaessa on parempi kovettaa pienia alueita kerrallaan lahietaisyydelta kuin koko aluetta
suuremmalta etéisyydelta.

HAVAINTO: Pinta ei ole tasaisesti kovettunut.

1. Kovetusvalon teho ei ole ollut tasaista koko pinnalle; taka-alueiden kohdalla teho on saattanut laskea. Témé korostuu kdrjen ja pinnan
etdisyyden lisaantyessa.
RATKAISU: Suurempaa pintaa kovetettaessa on parempi kovettaa pienié alueita kerrallaan lahietaisyydelta kuin koko aluetta suuremmalta
etéisyydeltd.

HAVITTAMINEN: Noudata jétteen havittamista koskevia hoitoyhteisén saanndksia. Jos néita ei ole, noudata jétteen havittamista koskevia
kansallisia tai alueellisia sé&nnoksia.
SAILYTYS: Sailyta huoneen lampétilassa (20°C/68°F - 25°C/77°F). Katso viimeinen kayttopaivé aina tuotteen omasta tuote-etiketista.
TAKUU: BISCO, Inc. on vastuussa korvaamaan viallisiksi todetut tuotteet. BISCO, Inc. ei ota vastuuta minkdénlaisesta sellaisesta suoraan tai
myohemmin tapahtuneesta vauriosta tai menetyksesta, joka johtuu tuotteiden kéytdstd muutoin kuin néissa ohjeissa kuvatulla tavalla. Kayttéja
on ennen tuotteen kayttoa vastuussa paattdmaan onko tuote sopiva aiottuun kayttdtarkoitukseen. Kayttdjé on talldin tietoinen kaikista kéyttoon
liittyvisté riskeista ja vastuista.

BisCover on Bisco, Inc:n tavaramerkki.

UNI-ETCH on BISCO, Inc. rekisterity tavaramerkki.

BisCover™* LV
NL Laagviskeuze Vloeibare Polish

ALGEMENE INFORMATIE

BisCover LV is een lichtuithardende hars voor het verzegelen van restauraties waarna een glad opperviak achterblijft. Door zijn unieke
chemische samenstelling hardt BisCover LV uit zonder een kleverige zuurstofinhibitielaag. BisCover LV kan het manuele polijsten reduceren of
zelfs overbodig maken. BisCover LV kan door zijn unieke chemische samenstelling met LED, PAC of halogeen polymerisatielampen worden
uitgehard.

Indicaties voor gebruik:

BisCover LV wordt gebruikt om te polijsten en te glazen:
A. Nieuwe composi gen (alleen uitgehard)
B. Eerder gelegde composietvullingen
C. Tijdelijke voorzieningen
D. Harsgemodificeerde glasionomeren
E. Glazuur, voor of na bracketplaatsing
F. Glazuur na bleken
G. Kunsthars voorzieningen
H. Indirecte composieten

Waarschuwingen:

+ Zeer ontviambaar.

+ Spatten in de ogen voorkomen. Als BisCover LV in contact komt met de ogen, moeten de ogen met ruime hoeveelheden water worden
gespoeld en moet medische hulp worden ingeroepen.
Het is mogelijk dat BisCover LV na uitharding een korte exothermische reactie teweegbrengt die tot een minimum wordt beperkt door het
product in een dunne laag aan te brengen. Niet uitharden op weke delen.
Het fosforzuur in het etsmiddel kan emstige oog- en huidirritaties veroorzaken. Als het etsmiddel voor langere tijd op de huid of slijmvliezen
achterblijft, kan dit letsel veroorzaken. Als het per ongeluk in een oog is gespat, moet u het 0og met ruime hoeveelheden water spoelen
en onmiddellijk medische hulp inroepen. In geval van contact met andere weefsels moet u de contactplaatsen onmiddellik gedurende
enkele minuten met veel water afspoelen.
+ Een rubberdam wordt aanbevolen voor alle restauraties en andere indicaties waarbij verontreiniging kan optreden.

Aandachtspunten:
+ Kruisbesmetting: Dit product kan items bevatten die bestemd zijn voor eenmalig gebruik. Gebruikte of besmette accessoires afvoeren. Niet
reinigen, desinfecteren of opnieuw gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen:

Houd UNI-ETCH®* verwijderd van direct zonlicht.

BisCover LV is een materiaal dat met licht uithardt. Gebruik BisCover LV onmiddellijk nadat het in het mengbakje is gebracht. Langdurige
blootstelling aan lucht en licht kan leiden tot verdamping van het oplosmiddel en indikking van het materiaal.

Om te voorkomen dat BisCover LV verdampt, moet de houder goed gesloten worden gehouden.

Vermijd contact met de huid; niet-gepolymersieerd (meth)acrylaat hars kan huidirritatie veroorzaken bij vatbare personen. In geval van
contact, was de huid met zeep en water.

Laat BisCover LV gedurende 15 seconden volledig verdampen alvorens het uit te harden.

Hard het product gedurende 30 seconden volledig uit met een LED-, PAC- of halogeenlamp.

De lichtafgevende tip van de tandheelkundige uithardingslamp dient verticaal en zo dicht mogelijk bij het harsopperviak te worden gehouden.
Als er een groot harsopperviak moet worden uitgehard, wordt geadviseerd het opperviak in verschillende secties te verdelen en elke sectie
afzonderlijk uit te harden.

Bij een lage intensiteit van de uithardingslamp of onvoldoende uitharding blijft er een door de lucht geremde laag op het opperviak van het
BisCover LV achter.

Zie het etiket van de verschillende componenten voor specifieke vervaldatums.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.bisco.com.

GEBRUIKSAANWIJZING

A. Op nieuwe composietvullingen:
1. Hard uit met licht en contoureer de composietvulling.
2. Breng ets aan, zoals UNI-ETCH, op het uitgeharde composiet en het aangrenzende tandweefsel gedurende 15 seconden.
3. Spoel en droog.
4. Vervolg met de sectie: “BisCover LV aanbrengen”.

Op oud/eerder geplaatst composiet of bij herapplicatie:

1. Behandel het opperviak met puimsteen, een sandblaster of met een fijne diamantboor. Spoel en droog.

2. Breng ets aan, zoals UNI-ETCH, op het uitgeharde composiet en het aangrenzende tandweefsel gedurende 15 seconden.
3. Spoel en droog.

4. Vervolg met de sectie: “BisCover LV aanbrengen”.

C. Tijdelijke voorzieningen (all :
N.B.: Kan voor of na cementeren worden gebruikt.
1. Contoureer de tijdelijke voorziening.
2. Spoel en droog. (etsen is niet noodzakelijk)
3. Vervolg met de sectie: “BisCover LV aanbrengen”.

Op een lichtuithardend/duaal uithardend harsgemodificeerd glasionomeer:
1. Plaats harsgemodificeerd glasionomeer volgens de instructies van de fabrikant.
2. Hard uit met licht en contoureer.

3. Vervolg met de sectie: “BisCover LV aanbrengen”.
E. Bij orthodontisch: licati
Voor bracketplaatsing:
1. Reinig het oppervlak met een puimsteenpapje.
2. Ets het volledige gebied met een fosforzuurbevattend etsmiddel, zoals UNI-ETCH, gedurende 30 seconden (120 seconden op melkelementen).
3. Spoel met water (10-20 seconden) en droog grondig. Het geétste gebied zal er mat wit (bevroren) uitzien. Indien dit niet het geval is:
opnieuw etsen gedurende 20 seconden.

4. Vervolg met de sectie: “BisCover LV aanbrengen”.

5. Breng bracketcement aan volgens de instructies van de fabrikant.
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Indien de brackets reeds geplaatst zijn:
1. Volg de stappen als aangegeven in sectie E, “voor bracketplaatsing”, uitgezonderd stap 5.

. Glazuur [na bleken]:
1. Reinig het opperviak met een puimsteenpapije.
2. Ets het volledige gebied met 32% fosforzuur, zoals UNI-ETCH, gedurende 30 seconden.
3. Spoel met water (10-20 seconden) en droog grondig. Het geétste gebied zal er mat wit (bevroren) uitzien. Indien dit niet het geval is:
opnieuw etsen gedurende 20 seconden.
4. Vervolg met de sectie: “BisCover LV aanbrengen”.

G. Kunsthars voorzieningen:

1. Contoureer de voorziening. Reinig grondig.

2. Spoel en droog.

3. Vervolg met de sectie: “BisCover LV aanbrengen”.
H. Op indir mposiet:

N.B.: Kan voor of na cementeren gebruikt worden.

1. Behandel het opperviak met puimsteen, een sandblaster of met een fijne diamantboor. Spoel en droog.

2. Breng ets aan, zoals UNI-ETCH, op het uitgeharde composiet en het aangrenzende tandweefsel gedurende 15 seconden.
3. Spoel en droog.

4. Vervolg met de sectie: “BisCover LV aanbrengen”.

BisCover LV aanbrengen:
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1. BisCover LV in een mengbakje doen. Doop het borsteltie in de BisCover LV. Overmaat afvegen aan de rand van het mengbakje. Het borsteltje
hoeft niet volledig verzadigd te zijn met BisCover LV; net nat genoeg om een dun laagje aan te kunnen brengen.

2. Breng een dunne laag BisCover LV aan in één richting met een zachte streek. Niet met het borsteltje heen en weer bewegen door de
aangebrachte BisCover LV. Het is zeer belangrijk de BisCover LV 15 seconden de gelegenheid te geven in te trekken en het oplosmiddel
te doen verdampen. Niet verdunnen met lucht, daar dit een onevenwichtig verdeeld en gerimpeld oppervlak teweeg kan brengen.

3. BisCover LV kan gebruikt worden met de volgende uithardingstijden om polymerisatie teweeg te brengen. Onvoldoende uitharding zal
ervoor zorgen dat er een met zuurstof geinhibeerde laag op het BisCover LV-opperviak achterblift.
a. LED-lampen: gedurende 30 seconden van dichtbij (0-2 mm) met licht uitharden.
b. Halogeenlampen: gedurende 30 seconden van dichtbij (0-2 mm) met een halogeenuithardingseenheid uitharden.
c. PAC (Plasma Arc)-lampen: gedurende 10 seconden van dichtbij (0-2 mm) met een PAC-lamp uitharden.

4. Indien een tweede laag gewenst is, stappen 1-3 herhalen.

Probleemoplossing:

WAARNEMING: Na uitharding vertoont het opperviak witte vlekjes.
1. Onvoldoende verdamping van het oplosmiddel heeft kunnen plaatsvinden, door een te dikke laag en/of insluiting van oplosmiddel.
OPLOSSING: Verwijder BisCover LV met roterend instrumentarium en voer de applicatie opnieuw uit, met voldoende tijd voor het laten
verdampen van het oplosmiddel.

WAARNEMING: Het opperviak is plakkerig na uitharden.

1. De lichtintensiteit is mogelijk lager geweest dan de aanbevolen hoeveelheid. Misschien moet de lamp worden vervangen of is et filter vuil.
OPLOSSING: Gebruik een outp om de ike output te achterhalen en verhoog de uithardingstijd.

2. Het is mogelijk dat de tip van de sonde zich te ver van het opperviak bevindt. De divergentie van het licht vermindert de intensiteit op het
uithardingsoppervlak terwijl het licht over een groter gebied wordt verspreid.
OPLOSSING: Houd de tip 1-2mm van het opperviak en/of verhoog de uithardingstijd.

3. Vervuiling van de tip kan licht tegenhouden en de intensiteit daardoor verlagen. Een beschadigde of bekraste tip zal ook bijdragen in een
lagere lichtopbrengst.
OPLOSSING: Reinig de tip en/of verhoog de uithardingstijd.

4. Onderlaag was gecontamineerd.
OPLOSSING: Breng een tweede laagje BisCover LV aan.

WAARNEMING: Het oppervlak is niet plakkerig maar kan ingekerfd worden.
1. BisCover LV heeft een minimale uithardingsintensiteit nodig, onafhankelijk van de uithardingstijd. De lamp op relatief grote afstand houden
doet het licht divergeren, wat een dramatische afname van de lichtopbrengst tot gevolg heeft.
OPLOSSING: Bij het uitharden van een groot opperviak is het beter dit te doen in kleine porties op geringe afstand dan het volledige gebied
vanaf een grotere afstand.

WAARNEMING: Het opperviak is niet uniform uitgehard.

1. De intensiteit van de uithardingslamp is niet uniform verdeeld; in de buitenste periferie is de output lager. Dit fenomeen wordt verder
versterkt als de afstand tot het opperviak vergroot wordt.
OPLOSSING: Bij het uitharden van een groot opperviak is het beter dit te doen in kleine porties op geringe afstand dan het volledige gebied
vanaf een grotere afstand.

AFVOER: Raadpleeg de gemeenteljke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale bepalingen inzake afval.
OPSLAG: Bewaar op kamertemperatuur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Controleer de individuele labels voor specifieke expiratiedata.

GARANTIE: BISCO, Inc. aanvaardt haar verantwoordelijk om producten te vervangen indien zij aanwijsbaar fouten vertonen. BISCO, Inc. aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, directe of gevolgschade als gevolg van gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de beschreven
producten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen alvorens

tot gebruik over te gaan. De gebruiker it elk risico en kelijkheid in verband hiermee.

BisCover is een handelsmerk van BISCO, Inc.
UNI-ETCH is een geregistreerd handelsmerk van BISCO, Inc.

BisCover™* LV
NO Flytende Lavviskes Polish

INFORMASJON

BisCover LV er et lavviskast, lysherdende resin som brukes il forsegling og polering av restaureringer samtidig som den gir en jevn og blank
overflate. Gjennom sin unike kjiemiske sammensetning herder BisCover LV uten a etterlate seg et klebrig oksygeninhibisjonslag pa overflaten.
BisCover LV kan derfor redusere, og til og med eliminere behovet for mekanisk polering. BisCover LV’s unike kjemi gjer at man kan velge &
bruke enten LED lampe, Halogen lampe eller Plasma lampe ved polymerisering.

Indikasjoner for bruk:

BisCover LV brukes til forsegling og polering:
A. Nylig lagt direkte komposittrestaureringer (herdede)
B. Tidigere utferte direkte komposittrestaureringer
C. Temporzere provisorier
D. Resinmodifisert glassionomer (RMGI)
E. Emalie for plassering av ortodontiske brackets
F. Emalje etter blekning
G. Akrylatmateriale
H. Indirekte kompositter

Advarsler:

Meget brannfarlig.

Unng spruting i ynene. Hvis BisCover LV kommer i kontakt med @ynene, skal man skylle med rikelige mengder vann og oppseke legehjelp.
Ved lysherding kan BisCover LV produsere en kort eksotermisk reaksjon som minimeres nar det pafares i et tynt lag. Ikke lysherd pa mykt vev.
Fosforsyren i etsemiddelet gir alvorlig irritasjon i hud og aye. Skade kan oppsta hvis etsemiddelet forblir pa huden eller slimhinnen over
lengre perioder. Dersom det utilsiktet sprutes i eyet, skal man skylle med rikelige mengder vann og eyeblikkelig oppsake legehjelp. Hvis
midlet kommer i kontakt med annet vev, skyll ayeblikkelig med rikelige mengder vann i flere minutter.

Det anbefales en kofferdam for alle restaureringer og indikasjoner der kontaminasjon er mulig.

Forholdsregler:
+ Krysskontaminasjon: Produktet kan inneholde artikler som er laget for engangsbruk. Kasser brukte eller kontaminert tilbehar. Skal ikke
rengjeres, desinfiseres eller brukes pa nytt.

Forholdsregler:

Hold UNI-ETCH®* unna direkte sollys.

BisCover LV er et lysherdende materiale. Bruk BisCover LVomgaende etter at det er trykket ut i blandingsskalen. Langvarig eksponering
i luft og lys kan fore il at losningsmiddelet fordamper og at materialet tykner.

For & unnga fordampning av BisCover LV, hold beholderen godt tilskrudd.

Unnga hud kontakt; Ikke herdet metylmetakrylat kan forarsake allergi hos sensible personer. | filfelle kontakt, vask huden med sépe og vann.
La BisCover LV fordampe fullstendig i 15 sekunder fer herding.

Herd fullstendig med en LED-lampe, plasmabuelampe eller halogenlampe i 30 sekunder.

Den emitterende tuppen pa den dentale herdelampen skal holdes sa nzer og sa loddrett mot resinoverflaten som mulig. Hvis en stor
resinoverflate skal lysherdes, anbefales det & dele omradet i flere seksjoner og deretter lysherde hver seksjon separat.

Lav intensitet pa herdelampen eller utilstrekkelig herding vil etterlate et lufthemmet lag pa BisCover LVs overflate.

Se etikettene pa de individuelle komponentene for spesifikke utigpsdatoer.

HMS-Datablad er tilgjengelig paforesparsel

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig pa www.bisco.com.

BRUKSANVISNING

A. Pa nylig utfert komposittrestaureringer:
1. Lysherd og konturer komposittrestaureringen.
2. Appliser etsegel for eksempel UNI-ETCH pa komposittoverflaten og tilgrensende tannstruktur i 15 sekunder.
3. Skyll rent med vann og terrlegg.

4. Folg bruksanvisningen i seksjon “Applikasjon av BisCover LV”.

Applikasjon pa tidigere utforte kompositter eller etterapplisering:

1. Puss med pimpstein, sandblés eller rugg opp med fin diamant. Skyll og tark.

2. Appliser etsegel for eksempler UNI-ETCH pa komposittoverflaten og inntilliggende tannsubstans i 15 sekunder.
3. Skyll rent med vann og terrlegg.

4. Folg bruksanvisningen i sektion “Applikation av BisCover LV".

C. Provisoriske erstatninger (alle sorter):
OBS: Kan anvendes for og etter sementering.
1. Konturer den provisoriske erstatningen.
2. Skyll og tarrlegg. (Etsing ikke pakrevet.)
3. Folg bruksanvisningen i seksjon “Applikasjon av BisCover LV".

Pa Lysherdende/Dualherdende Resin Modifisert Glassionomer (RMG):

1. Lag erstatningen med resinmodifisert glasionomer i samsvar med produsentens bruksanvisning.
2. Lysherd i 3-5 sekunder (500mW/cm? intensitet) og konturer.

3. Folg brusanvisningen i seksjon “Applikasjon av BisCover LV”.

. Ortodontisk tilpassning:
For plassering av brackets:
1. Rengjer overflaten med pimpsteinpuss.
2. Ets overflaten med fosforsyre for eksempel UNI-ETCH, i 30 sekunder (120 sekunder for primere tenner).
3. Skyll med vann (ca 10-20 sekunder) og tarrlegg. Den etsede overflaten skal se hvitfrostet ut. Hvis ikke, ets igjen i ytterligere 20 sekunder.
4. Folg bruksanvisningen i seksjon “Applikasjon av BisCover LV".
5. Appliser bracket-cement i samsvar med produsentens bruksanvisning.
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Hvis brackets allerede er montert:
1. Felg samme instruksjoner som i seksjon E, “Fer plassering av brackets’, ekskluder steg 5.

. Etset emalje (etter tannblekning):
1. Rengjer overflaten med pimpsteinpuss.
2. Ets overflaten med 32% fosforsyre, for eksempel UNI-ETCH, i 30 sekunder.
3. Skyll med vann (i ca 10-20 sekunder) og terrlegg. Det etsede skal se hvitfrostet ut. Hvis ikke, ets igjen i ytterligere 20 sekunder.
4. Folg bruksanvisningen i seksjon “Applikasjon av BisCover LV".

G. Akrylatmateriale:
1. Konturer akrylatmaterialet. Rengjer den deretter naye.
2. Skyli rent og terrlegg.
3. Folg bruksanvisningen i seksjon “Applikasjon av BisCover LV”.
H. Pa indirekte kompositter:
0BS: Kan gjares for eller etter sementering.
1. Puss med pimpstein, sandblés eller rugg opp med fin diamant. Skyll og terk.
2. Appliser etsegel for eksempel UNI-ETCH pa komposittoverflaten og inntilliggende tannsubstans i 15 sekunder.
3. Skyll rent med vann og terrlegg.
4. Folg bruksanvisningen i seksjon “Applikasjon av BisCover LV”.
Applikasjon av BisCover LV:
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1. Appliser materialet i en blandekopp. Dypp en berste i BisCover LV. Stryk den av mot kanten. Barsten behaver ikke & veere mettet. Det
holder at den fuktes tilreklig for & applisere et tynt sjikt.

N

. Med et jevnt lag appliseres et tynt lag BisCover LV med barsten pa den herdede kompositten. Gni ikke rundt ved applikasjonen. Det er
veldig viktig at overflaten far terke i 15 sekunder. Blés ikke med luft. da dette kan gi arsak til ujevnheter i overflaten.

. BisCover LV herdes med folgende lys/lampe og herdetider for at initiere polymerisering. Utilstrekkelig polymerisering kan gi et klebrig
oksygeninhibisjonslag pa overflaten.
a. LED-lamper: Lysherd i 30 sekunder pa nzert hold (0-2 mm).
b. Halogenlamper: Ved bruk av en halogen-herdeenhet, lysherd i 30 sekunder pa neert hold (0-22 mm).
c. Plasmabuelamper: Ved bruk av en plasmabuelampe, lysherd i 10 sekunder pa neert hold (0-22 mm).

4. Hvis det trengs ytterligere sjikt, repeter punkt 1-3.
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Feilsgking:

PROBLEM: Hvis BisCover LV er herdet og det oppstar hvite flekker.
1. Beror pa ufullstendig utterkning av lasningsmiddel enten pga at et for tykt sjikt er applisert eller at lasningsmiddel er innestengt i resinet.
L@SNING: Fjern Biscover LV med et roterende instrument og appliser igjen, med i ig tid for at Igsningsmi skal fordampe.
PROBLEM: Overflaten er klebrig etter herding.
1. Lysintensiteten er mindre em hva som kreves. Lampen er kanskje gammel og behaver & byttes ut eller interne filter er skadet eller er urent.
L@SNING: Kontroller med lysmaler for & bestemme lampens faktiske intensitet.
2. Sondespissen kan veere for langt vekk fra overflaten. Lys divergens reduserer intensiteten ved herdeoverflaten etter som lyset sprer og
dekker et starre omrade.
L@SNING: @k herdetiden eller gk intensiteten for & herde BisCover LV.
3. Lyslederspissen er blokkert med herdet bondingrester pa spissen.
L@SNING: Rengjer lyslederen.
4. Underlaget er kontaminert
LOSNING: Appliser nytt sjikt med BisCover LV.

PROBLEM: Overflaten er ikke hard og kan rispes.
1. BiscCover LV krever et visst minimum av herdingsenergi uansett tid. Holder man lampen pa avstand reduserer dette intensiteten dramatisk
pga at lyset divergerer.
L@SNING: Nar en storre flate lysherdes er det bedre og herde seksjonsvis pa kort avstand istedenfor pa sterre avstand.
PROBLEM: Overflaten er ujevnt herdet.

1. Lampens intensitet kan veere ujevnt fordelt, med lavere intensitet i periferien. Dette forsterkes jo sterre avstanden til overflaten er.
L@SNING: Nar en storre flate lysherdes er det bedre og herde seksjonsvis pa kort avstand istedenfor pa sterre avstand.

AVHENDING: Se kommunale forskrifter som gjelder for avfallshandtering. Hvis disse ikke finnes, se nasjonale eller regionale forskrifter som
gjelder foravfallshandtering.

OPPBEVARING: Oppbevares i romtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Sjekk merking av individuelle komponenter for spesifikk utlapsdato.
GARANTIER: BISCO, Inc. patar seg ansvaret & erstatte produkter som viser seg a vaere defekte. BISCO, Inc. er ikke ansvarlig for skader eller
tap, vaere seg direkte eller indirekte som skyldes bruk eller feilaktig bruk av produktet. Det er den enkelte brukers ansvar & avgjere om produktet
er egnet i hvert enkelt tilfelle. Brukeren patar seg derved alt ansvar for bruken.

BisCover er et varemerke som tilharer BISCO, Inc.
UNI-ETCH er et registrert varemerke som tilhgrer BISCO, Inc.

BisCover™* LV
PT Liquido de Polimento de Baixa Viscosidade

INFORMAGAO GERAL

BisCover LV é uma resina fotopolimerizavel de baixa viscosidade usada para selar as superficies de restauragdes ao mesmo tempo que as
deixa polidas e vitreas. Devido & sua propriedade quimica Unica, BisCover LV polimeriza sem qualquer camada viscosa inibidora de oxigénio.
BisCover LV pode reduzir ou mesmo eliminar a necessidade de polimento manual. A quimica tnica do BisCover LV permite a utilizagdo de luzes
de polimerizagdo LED, PAC e halogéneo para obter polimerizagéo.

Indicagdes de utilizagao:
BisCover LV é utilizado para selar e polir/vitrificar:

A. Restauragdes directas de compositos colocados recentemente (sé polimerizados)
B. Restauragdes directas de compdsitos previamente colocados

C. Provisérias

D. lonémeros de vidro modificados por resina

E. Esmalte antes ou depois da colocagao de brackets ortoddnticos

F. Esmalte depois de branqueamento

G. Aplicagdes em acrilico

H. Restauragdes indirectas em compdsito

Adverténcias:

+ Altamente inflamavel.

+ Evitar salpicos para os olhos. Se BisCover LV entrar em contacto com os olhos, deve lavar com quantidades abundantes de dgua e
consultar de imediato um médico.
Ao polimerizar, BisCover LV pode produzir uma breve reacgéo exotérmica que é minimizada pela aplicagéo de uma camada fina. Nao
fotopolimerize em tecido mole.
0 é&cido fosférico do acondicionador &cido é um irritante ocular e cuténeo grave. Podem verificar-se lesdes se o acondicionador &cido
permanecer em contacto com a pele ou mucosas durante um periodo de tempo prolongado. Se for acidentalmente salpicado para os
olhos, deve lavar com quantidades abundantes de 4gua e consultar de imediato um médico. Em caso de contacto com outros tecidos,
enxague imediatamente com bastante &gua e por varios minutos.
Recomenda-se a utilizagdo de um dique de borracha para todas as restauragdes e outras indicagdes em que exista a possibilidade de
contaminagéo.

Cuidados:
+ Contaminagdo cruzada: O produto pode conter itens concebidos para uma Unica utilizago. Eliminar os acessdrios utilizados ou contaminados.
Nao limpar, desinfetar nem reutilizar.

Precaugdes:
+ Manter o UNI-ETCH®* afastado da luz solar direta.
+ BisCover LV é um material fotopolimerizavel. Utilize o BisCover LV logo depois de ser colocado no godet de mistura. A exposigéo
prolongada ao ar e a luz pode causar a evaporagdo do solvente e o espessamento do material.
+ Para evitar a evaporagéo do BisCover LV, mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Evite o contacto com a pele, resinas néo polimerizadas de (met)acrilato podem causar sensibilidade cutanea em pessoas suscetiveis. Em
caso de contacto, lave a pele com sab&o e dgua.

Deixar o BisCover LV evaporar totalmente durante 15 segundos antes da polimerizagao.

Fotopolimerizar completamente com uma lémpada de LED, PAC ou de halogénio durante 30 segundos.

A guia de luz do fotopolimerizador deve ser mantida o mais préximo e vertical possivel da superficie da resina. Caso pretenda realizar a
fotopolimerizagdo de uma superficie de resina de grandes dimensdes, € aconselhavel dividir a area em diversas secgdes e fotopolimerizar
cada secgéo em separado.

Uma reduzida intensidade da luz de fotopolimerizagéo ou uma fotopolimerizagao insuficiente deixard uma camada inibidora de ar na
superficie do BisCover LV.

Consulte os rétulos individuais de cada componente para obter datas de validade concretas.

Ficha de seguranga fornecida a pedido.

Ficha de Dados de Seguranca disponivel em www.Bisco.com.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

A. Em Restauragdes Directas de Compésitos Colocados Recentemente:

1. Fotopolimerizar e fazer o contorno do compdsito.

2. Aplicar um acondicionador acido, tal como UNI-ETCH, no compdsito polimerizado e na estrutura adjacente do dente durante 15 segundos.
3. Enxaguar e secar.

4. Continuar com a Secgéo “Aplicar BisCover LV".

EmR racoes Dir mpoésitos Previamen

1. Polir a superficie com pedra pomes, ou jacto de areia ou desgaste com broca de diamante fino. Enxaguar e secar.

2. Aplicar um acondicionador &cido, tal como UNI-ETCH, no compésito polimerizado e na estrutura adjacente do dente durante 15 segundos.
3. Enxagar e secar.

4. Continuar com a Secgéo “Aplicar BisCover LV”.

C. Provisérias (todos os tipos):
NOTA: Pode ser utilizado antes ou depois da cimentagao.
1. Fazer o contorno da restauragéo provisoria.
2. Enxaguar e secar (N&o é necessario fazer o ataque &cido.)
3. Continuar com a Secgéo “Aplicar BisCover LV”.

Em lonémeros de Vidro Modificados por Resina Fotopolimerizavel/De Dupla Polimerizagao:
1. Colocar o ionémero de vidro modificado por resina de acordo com as instrugdes do fabricante.
2. Fotopolimerizar durante 3-5 segundos com 500mW/cm? e fazer o contorno.

3. Continuar com a Secgdo “Aplicar BisCover LV".

. Em Aplicagées Ortodonticas:
Antes de colocar o bracket:

1. Limpar a superficie com pedra pomes/agua.

2. Fazer o ataque acido com &cido fosfdrico, tal como UNI-ETCH, na érea inteira durante 30 segundos (120 segundos para os dentes de leite).

3. Enxaguar com 4gua (aproximadamente 10-20 segundos) e secar minuciosamente. A drea acondiconada tera uma aparéncia branco gelo.
Se assim nao for, aplicar novamente o acondicionador cido durante 20 segundos adicionais.

4. Continuar com a Secgéo “Aplicar BisCover LV".

5. Aplicar o cimento para brackets de acordo com as instrugdes do fabricante.
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Se os brackets ja tiverem sido
1. Seguir as mesmas instrugdes que na Secgdo E, “Antes de colocar o bracket”, excluindo o passo 5.

. Esmalte (depois de Branqueamento):
1. Limpar a superficie com pedra pomes/agua.
2. Fazer o ataque écido com &cido fosférico a 32%, tal como UNI-ETCH, na érea inteira durante 30 segundos.
3. Enxaguar com &gua (aproximadamente 10-20 segundos) e secar minuciosamente. A drea acondicionada terd uma aparéncia branco gelo.
Se assim néo for, aplicar novamente o acondicionador &cido durante 20 segundos adicionais.
4. Continuar com a Secgéo “Aplicar BisCover LV".

6. Aplicagd Acrilico:
1. Fazer o contorno da aplicagéo. Limpar a aplicago por completo.
2. Enxagar e secar.

3. Continuar com a Secgao “Aplicar BisCover LV”.

Em Restauracdes Indirectas em Compdsito:
NOTA: Pode ser utilizado antes ou depois da cimentagao.
1. Polir a superficie com pedra pomes, ou jacto de areia ou desgaste com broca de diamante fino. Enxaguar e secar.
2. Aplicar um acondicionador &cido, tal como UNI-ETCH, no compdsito polimerizado e na estrutura adjacente do dente durante 15 segundos.
3. Enxagar e secar.
4. Continuar com a Secgdo “Aplicar BisCover LV".
Aplicar BisCover LV:
1. Dispensar BisCover LV num godet de mistura. Mergulhar o pincel no BisCover LV. Limpar o excesso do pincel no rebordo do godet de
mistura. O pincel néo precisa de ficar saturado, s6 suficientemente htmido para aplicar uma camada fina.
Aplicar uma camada fina de BisCover LV numa so direcgdo com toque suave. N&o agitar o pincel durante a aplicagéo. E extremamente
importante aguardar 15 sequndos para garantir que o solvente se evapora totalmente. Nao diminuir a espessura com a seringa de
ar uma vez que utiliza isto distribuira o material de forma irreqular sobre a superficie.
. BisCover LV os seguintes fotopolimerizadores e tempos de polimerizagdo para iniciar polimerizagao. Polimerizagéo insuficiente deixara
uma camada inibidora de ar na superficie do BisCover LV.
a. Lampadas de LED: Fotopolimerizar durante 30 segundos a curta distancia (0-2 mm).
b. Lampadas de halogénio: Utilizando um fotopolimerizador de halogénio, fotopolimerizar durante 30 segundos a curta distancia (0-2 mm).
c. Lampadas PAC (Arco de Plasma): Utilizando uma lampada PAC, fotopolimerizar durante 10 segundos a curta disténcia (0-2 mm).
4. Se desejar uma segunda camada, repitir passos 1-3.
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Possiveis questoes:

OBSERVAGAO: Depois de polimerizar, a superficie instrumentada apresenta manchas brancas.
1. Ocorreu uma evaporagao insuficiente do solvente devido a uma camada demasiado espessa ou a retengéo de solvente.
SOLUCAO: Remover o BisCover LV com instrumentos rotativos e aplicar de novo, permitindo tempo suficiente para a evaporagéo do
solvente.

OBSERVAGAO: A superficie esta pegajosa depois de polimerizada.

1. Alintensidade da luz pode ser menor que a necessaria. A lampada pode ser antiga e precisar de ser trocada, ou o filtro interno pode estar
riscado e sujo.
SOLUGAQ: Usar um radiémetro para determinar a intensidade emitida, e/ou aumentar o tempo de polimerizagéo.

2. A ponta da guia de luz pode estar demasiado afastada da superficie. A divergéncia luminosa da luz reduz a intensidade na superficie de
folopolirqenza@éo a medida que a luz se espalha para abranger uma area maior.
SOLUCAQ: Manter a guia de luz a 1-2mm da superficie, e/ou aumentar o tempo de polimerizagéo.

3. Acumulagdo de residuo na ponta da guia de luz pode bloquear a luz e reduzir a intensidade. Uma ponta lascada ou riscada também
contribuira para uma intensidade reduzida.
SOLUCAO: Limpar a ponta da guia de luz, e/ou aumentar o tempo de polimerizagéo.

4. O substrato foi contaminado.

SOLUGAO: Aplicar uma segunda camada de BisCover LV.

OBSERVAGAOQ: A superficie nio esté pegajosa mas pode ser riscada.

1. O BisCover LV requer uma intensidade minima de polimerizagéo independentemente do tempo de polimerizagdo. Ao manter a luz a uma
distancia, a intensidade sera dramaticamente reduzida devido a divergéncia de luz.
SOLUGAQ: Ao polimerizar uma superficie grande, € melhor polimerizar secgdes mais pequenas a distancias mais curtas em vez de toda a
superficia a distancia.
OBSERVAGAOQ: A superficie nio esta polimerizada uniformemente.
1. Ai i da luz de polimerizagéo pode néo estar distribuida de forma uniforme na saida, caindo em termos de intensidade para a
periferia exterior. Isto aumenta ainda mais a medida que a distancia entre a ponta da guia de luz e a superficie aumenta.

SOLUCAQ: Ao polimerizar uma superficie grande, ¢ melhor polimerizar secgdes mais pequenas a distancias mais curtas em vez de toda a
superficia a disténcia.

ELIMINAGAO: Consulte as regulamentagdes comunitrias relacionadas com os residuos. Na falta destas, consulte as regulamentagdes nacionais
ouregionais relacionadas com os residuos.

ARMAZENAMENTO: Guardar & temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F). Ver rétulo individual dos componentes para verificar datas de
validade especificas.

GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade na troca de produtos que se verifique serem defeituosos. A BISCO, Inc. exclui
qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, directos ou indirectos, provenientes da utilizagdo ou da incapacidade de utilizagao
dos produtos tal como descrito. E da responsabilidade do utilizador, antes da utilizagao, verificar a adequagdo do produto ao uso pretendido. O
utilizador assume todos os riscos e responsabilidades dai decorrentes.

* BisCover é uma marca registada da Bisco, Inc.
UNI-ETCH € uma marca registada da BISCO, Inc.

BisCover™* LV
GR YrPO ITIABQZHZ XAMHAOY I=QA0YZ

FENIKEZ NAHPOO®OPIEZ

To BisCover LV eivar pia gwromoAupepidopevn pntivn xapnhol 1§wdoug Tou: xpnoigoTioieiTar yia T améepagn Twv EMPAVEIDV Twv
QTTOKATAOTACEWY €V aPrivel o Acia kar yuahiopévn emgaveia. Adyw g povadikig Xnpikrg aloTtaong 1o BisCover LV oAupepierar xuwpic
MV KoM {wvn avaotohig Tou o§uyévou. To BisCover LV pmopei va peiwoel, A kai aképa va e§aheiyel mv avaykn yia Aeiavan. H povadikr
Xnueia Tou BisCover LV emrpémel T yprion ouokeuwv gwromoAupepiapot LED, PAC kai ahoydvou.

Eveieig xpriong:
To BisCover LV xpnaoipomoigitar yia amogpagn kar oTiABwon:

A. Néwv dueowv amokataoTdoewy aGvBeTNG pnTivng (Ao Ba Exel ToAupepIOTEi)

B. Makiég Gueoeg amokaraatdaeig oUvBemg pTivig.

I". TpoowpIViV ATIOKATAOTACEWY

A. AmokataoTéogwy pe pnTivwdLg TpoTroTroINgéveS uahoiovopepeig kovieg

E. Adapavtivng Tpiv fj petd v TomroBéman opBodovrikuwy brackets

Z. Adapavivng peTd amd Aedkavan

H. AkpUNIKWV EQapuoywv

0. Eppeowv amokataoTdoewy o0VBeTNG pnivng
Npoeidomoinoeig:

+ ESauperika elghekro.

+ Amoguyere v exTivagn oTa pdma. EQv o Tapdyovtag BisCover LV épBer o€ emagn pe Ta pdia, exmAdvere pe dpBovn moodmta vepol
kai avadnmorTe 1aTpikr foriBeia.
Kard tov mohupepiopd, o mapdyoviag BisCover LV pmopei va mpokahéoe! pia alviopn e§wleppn avtidpaan, 1) omoia eAaxiaToTOIETal pE
v egappoyn Aemig oTpwang. Mnv moAupepilete o€ paako 1016
To puogopiké 0§y Tou adporonTikoU pécou eivar pia eGaIPETIKG epeBIOTIKM ouaia yia Ta pémia kai To déppa. Evaéxetal va mpokAnBei
TPAUMATIONGG Qv To adpoTroinTikG péco ageBei i Tou SéppaTog f Twv BAevvoyovwy yia peyaho xpoviko didompua. Edv ekmvayBei Tuyaia
070 pdI, eKTAUVETE pe GpBovn ToadTTa vepol kai {nmiaTe apéows laTpikr BoriBeia. Ze mepimTwaon emagng pe dAoug 1oToUg, EemAlveTe
apéowg pe GpBovo vepd yia PEPIKA AETTTA.
ZuvioTdral n xpron ehaoTikoU Blagpdypatog yia OAeg Tig amokataoTdoelg kal TIG GAeg evdeiceig oTig oTroieg evOéyeTal var UTIdpKEl
mBavomTa poAuvong.

ZuoTdoeig Tpoaoxiig:
+ NiaaTaupoUpevn pohuvon: To Tpoidv EvEXETaI va TTEPIEXE €idN TToU EXOUV OXEBIOOTE Yia piat HOVO Xprom. ATTOPPIWTE Ta XpNOILOTIOINUEVA
1} poAuapéva TrapeAkdpeva. Mnv kaBoapilete, unv aTOAUPGIVETE Kal Unv ETTAVaXPNOTHOTIOIETE.

MpoguAdgeis:

Aiamnpeite 1o UNI-ETCH®* pakpid amd ueon nhiakr akmivoBoNia.

O mapdyovrag BisCover LV eival puromoAupepi{duevo uhikd. Xpnaipotroieite Tov mapdyovta BisCover LV apéowg perd n diavopr Tou
10 Bobpio avapigng. H maparetapévn ékBean oTov aépa kal aT0 Qwg pTropei va TpokaAéoel edruion Tou diaAuTikoU péoou kai akAfpuvan
T0U UNIKOU.

Ta va amotpéwerte v e&arpion Tou mapdyovra BisCover LV, Siatnpeire Tov TepIéKT €pUNTIKA KAEIOTO.

AmopUyeTe emagn e To Sépua, ol un ToAupepIopéveS MEBaKPUNIKEG pnTiveg pTTopei va TipokaAéoouv euaiobnaia o€ opiopéva dropa. e
TepiTTwon emagrig TAUVETE TTOAD KaAG TV Trepioxr He oaTroUvI Kai Vepo.

Agnare Tov mapdyovta BisCover LV va e§arpiorei mAfpwg yia 15 SeutepdAemTta piv ammé Tov ToAUpEPIOHO.

MoAupepiore Afpwg pe Auyvia LED, PAC | ahoyévou yia 30 Seutepohema.

To GKpo EKTIOTTTG TOU 0BOVTIKOU QTGS TOAUEPITHOU Bar TTPETTEN var GUYKPATEITal 600 To BUVTOV IO KOVTA Kal KABETa oy emipaveia
g pnrivng. Edv mpémel va puromoAupepioTel eydAn emgdveia pntivg, ouviotaral n Siaipean TG TepIoXNG O€ GPKETG TUAUATA Kal 0
pwromoAupepIopdg KaBe TpRpaTog EeXWPIOTA.

H xapnAq éviaon @wtég moAupepiopol fj o avemmapkrg ToAupepiopds Ba apricouy éva oTpwUa aépa TNV EMIGAvEIa TOU Trapdyovta
BisCover LV.

Leite TIG ETIKETES TWV ETMPEPOUG GUOTATIKWY YIT GUYKEKPIMEVEG NEPOpNVieG ARENG.

AehriodedopévwvaogaleiagmapéxetaiepdaovinmnBei.

Ta dedopéva aogakeiag (safety data sheet) eivar diaBéoipa atnv 1T00eAda www.Bisco.com.

OAHFIEZ XPHZHZ

A. NEEZ AMEZEZ ANOKATAZTAZEIZ ZYNOETHE PHTINHZ:

. GwrotroAupepilere kat SIaPOPPRVETE TV prTivN).

. TomoBemoTe pwogopikd 0§y, omwg 1o UNI-ETCH®*, atnv ToAupepiapévn ptiviy kar aTo utrdAoimo Tou Sovriod yia 15",

. ZeByGlETe Kal OTEYVIVETE.

4. TuvexioTe pie Tig 0dnyieg Tou avaypdgovial oto “TOMOGETHEH TOY BisCover LV”.

NAAHEE AMEZET AMOKATAZTAZEIE ZYNOETHE PHTINHE H ENANATOMOGETHEH:

. Xpnoioroifote eAappdmetpa 1 kavre appoBoA ot pnTivn 1} XpnoipotoiaTe évar iapdvTi yia var aypiEwete Aiyo TV emigaveia.
SeByaAeTE Kal oTEYVWOTE.

TomoBeraTe uOQOpIKS 04U, 6TIWG To uni-etch, GTNV TTOAUEPIOUEVN pNTIVR Kal 0TO UTTGAOITTO Tou BovTiod yia 15”.

. ZeBYGLETE Kal OTEYVWVETE.

TuveyioTe pe Tig 0dnyieg Tou avaypdgovrai oto “TONOGETHEH TOY BisCover LV”.

. IPOZOPINEY AMOKATAETAZEIY (OAON TON TYNON):
Znueiwon;: pmopei va xpnoipotroinBei IV N LETd T auykoAnan.
1. AlopopQOTE TNV TPOGWPIVY ATTOKATAGTACT.
2. =eyadete kai oTeyVWVETE. (N adporroinan dev ival UTOXPEWTIKI)
3. ZuveyioTe pe TIg 0dnyieg Tou avaypdpovrar oto “TONOGETHEH TOY BisCover LV”.

A. NANQ JE ®QTONOAYMEPIZOMENO/ AINAOY NOAYMEPIZMOY PHTINOAQF TPOMOMNOIHMENO YAAOIONOMEPON:

1. TomoBemaTe T0 UaoiovopEPEG UNIKG UTTOKATAOTOONG GUNQWVA JE TIG 0DNYiEG TOU KATOOKEUAOTH.
2. GwromoAupepioTe yia 3-5” ota 500mw/cm2 kai SiapopPUOTE.
3. ZuveyioTe pe Tig 0dnyieg o avaypdpovral ato “TONOGETHEH TOY BisCover LV”.

. ZE OPOOAONTIKES EQAPMOIES:
Npiv v TomoBétnon brackets:

. KaBapiote v emgaveia pe eAappdTeTpa Kar vepo.

. TomoBetrioTe o€ OAn TV EMPAveIa PuOPopIKG 0§, GTrwg To uni-etch, yia 30" (120" yio T veoyiAd SévTia).

. Zeyadere pe vepd (mepimou yia 10-20") kol aTeyvawvete kad. H adpotroinpévn emgaveia Ba éxel v pop@r g Kipwhiag. Av 6x1, T6Te §avd
adporroieire yia akopa 20"
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4. TuvexioTe pie Tig odnyieg Tou avaypdgovial oto “TONMOOETHEH TOY BisCover LV”.

5. TomoBerraTe TV ouyKoANTIKr Kovia yia Ta bracket oUpgwva pe TIg 0dnyieg ToU KATAOKEUAOTH.
Av Ta bracket givai 15n TomoBempéva:

1. AkohoubriaTe Tig idieg 0dnyieg TG kanyopiag E, extdg 1o Briua 5.

Z. AAAMANTINH META AMO AEYKANZH:

. KaBapioe mv emgaveia pe eAappdTeTpa Kar vepo.

. TomoBetrioTe o€ OAN TV EMPAveIa uoopikd 0§y 32%, 6Twg To uni-etch, yia 30”.

. Zeyadere pe vepd (mepimou yia 10-20") kol aTeyvwvete kod. H adpotroinuévn emgaveia Ba éxel v pop@r g Kipwhiag. Av ox1, T6Te {avd
adporroleiral yio aképa 20”.

. ZuveyioTe pe Tig 0dnyieg mou avaypdgovtal ato “TONOGETHEH TOY BisCover LV”.

H. AKPYAIKES EQAPMOTES:
1. Alapop@uwaTe TNV epyaaia kai kabapiaTe TV TOAY TTPOEKTIKG.

2. ZePydhere kal OTEYVWOTE.
3. TuveyioTe pe Tig 0dnyieg ou avaypdgovtal oo “TONOGETHEIH TOY BisCover LV”.

©. EMMEZEY ANMOKATASTAZEIF PHTINHE:
ZInpeiwon: ummopei va Xpnoigomoinbei TpIv N eTd T auykOAAnan.
. Xpnoiomoifote ehagpémetpa n kavie appooA f xpnoiuomoiaTe éva SlapdvTl yia va aypiéwete Aiyo Tv em@dveia. Zeydhete kai
OTEYVWOTE.
. TomoBeTriaTe GLOPOPIKG 04U, OTIWG To Uni-etch, aTNV TToAUEPITEVN pNTIVR Kai 0TO UTTGAoITTO Tou Bovriod yia 15",
. ZEBYACETE Kal OTEYVWVETE.
. ZuveyioTe pe TIg 0dnyieg Tou avaypdgovtar oto “TONOGETHEH TOY BisCover LV”,

TOMOGETHZH TOY BisCover LV:
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1. TomoBetote 1 aTayova ot BAKN avapeigng ulikol. epmorioTe To BoupTadki péoa oo BisCover LV agaipwviag m mepiooia amd 1o
Boupradki. To BoupTadki Tpémel va eival aTTAG Uypd yia va pTropei va ToTroBeBei pia AeTTTr aTpwon amo To UAIKG.

2. TomoBetAaTe pia AeTTr oTpwon Tpog v 1Bia kateuBuvon BisCover LV pe pahakég KIVaEIS. €ival ToAU Gnuaviké va agrooupe va
mepdaouv 15” perd v TomroBétnan Tou UAIKoU yia va e§aTpioTei o SIaAlTNg.
MHN ®YFH=ETE ME AEPA [IATI OA XAAAZEI H STPOFH TOY YAIKOY NOY EXETE TONOGETHEEI KAl @A AHMIOYPTHOOYN
KENA FTHN ENIGANEIA.

3. To BisCover LV xpnoipotoiei Tig kGTw6i GUGKEUES GUTOTIOAUEPIGHOU KAl TOUG QVTIOTOIXOUG XPOvoug ToAUpEPIGHOU.
a. Auyvieg LED: dwromohupepiore yia 30 deutepdAerra amd oAU kovtiviy amrdataon (0-2 mm).
B. Auvieg ahoydvou: Xpnaipotroiwviag povada ToAupepiopol ahoydvou, gwromoAupepiote yia 30 deutepdAemta amd ToAU kovrivy
amootaon (0-2 mm).
Y. Auyvieg PAC (mAdopartog pe BoAtaikd 16%0): Xpnoiwomoioviag Auyvia PAC, gwromoAupepiote yia 10 SeutepOAema omé oAU
kovmvi) améotaon (0-2 mm).
4. Av emBupeite 2n aTpwon, emavadpere Ta otadia 1-3.
EMIAYZH MPOBAHMATQN:
NAPATHPHEH: petd Tov ToAupepIopO, n emQAvela Exel GoTTpe KNAIDES.
1. Aev éxer e§arpioTei kaAd o diahdmg Adyw peydAou Taxoug TG oTpwong N yiati eykAwpioTnke o SiaAlTNG.
AYZH: agaipéote 10 BisCover LV pe pia gpéa Kai ETavaToToBETOTE, OQAVOVTAG OPKETH WPal Tov SioAUTN var EGATIOTEI.

TAPATHPHEH: H Emgdveia eival koMwang et Tov ToAuEPITLO.
1. H évraon Tou Qwtdg pmopei va eivar xapnAdtepn amd v emBupntA. n AduTa ToAupepiopol pmmopei va eivar Tahid kai va xpeidderan
QUTIKOTAOTOON, 1) TO E0WTEPIKO GIATPO Va €ival YPATOOUVIGHEVO Kal BPWIKO.
AYZH: Xpnoipotroiate évav perpn éviaong yia va Seite v éviaan g Adumag kai avaAdywg augiate Tov Xpévo ToAupepiopod.
. To dKkpo Tou plyxoug pTropei va ival oAU pakpid amé Ty em@dveia. H eKTPOTT) ToU GWTOG EILVE! TNV vTaoT OTNV EIQAVEIX
TIoAupepIapoU, kaBuG To pwg SlaokopTrieral yia va kaAUel HeyaAUTepn Trepiox .
AYZH: Kparrate 10 plyxog 1-2 mm amd v em@aveia, kai augAoTe Tov Xpdvo moAupepiopol.
Av 10 plyXOG €ival ypaTooUVIOUEVO N BPWHIKO ETTIONG HEIWVE! SPANATIKA TV £VTaOT TOU QWTOG.
AYZH: KaBapioTe To plyxog TG oUoKeurg Kai augiaTe Tov Xpovo ToAupeIopoU.
. H emgaveia eiye poAuvBei.
AYZH: TomoBeraTe pia deUtepn oTpwon BisCover LV.
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[APATHPHEH: H emodveia Sev eivar koMwang ahd eival oav ypataouviapévn.

1. BisCover LV amairei pia eAdyiom éviaon Qurog aoxETwg e ToV Xpovo TOAUPEPIOHOU. KPOTWVTAG TNV GUOKEUR Ao améoTaon Ba peiwdei
Opapatikd n éviaon Adyw TG aTopdKUVeNG TOU GWTAS.
AYZH: Orav mohupepilete pia peyahn emgaveia, eival KaAUTepa va TOAUpEPITETE MIKPOTEPEG ETIQAVEIEG TG KOVTIVI aTrdoTaon Trapd
0AGkAnpn TV em@dveia amd peyaAltepn améoTaor.

DAPATHPHEH: H emoaveia ev Exel TOAUEPIOTET OLOIOHOPQ.

1. H évraon g ouokeurig gwromroAupepiopod iowg va nv ByaZel éva opoloyevég ug. auTd yiveTe peyaAltepo TpoBANLa yE My améoTaon
PETagU Tou pUyXOUg Kal TG ETIQAVEING.
AYZH: Orav mohupepilere pior peydAn emavela, eivar KaAUTEPO va TIOAUNEPIZETE PIKPOTEPES EMPAVEIES ATTO KOVTIVI) amooTaoN TIapd pia
peyahn atd amdaTaon.

AMOPPIWH: Avarpégre omg diatdeig TG KkovotnTdg oag Tou apopolv Ta atoppippata. EGv Sev umdpyouv, avarpégre oTig Bvikég
TEPIPEPEIAKES DIATACEIG TTOU aopoUV Ta aTToppipaTa.

AMOGHKEYZH: Na guAdoaetar og Beppokpaaia dwyartiou (20°C/68°F - 25°C/77°F). yia Tig npepopnvieg Afgng Twv empépoug UNIwv avatpégre
0Ta oToIEiT ToU avaypdgovial oe kabéva aTo autd.

EFTYHZH: H BISCO, Inc. avayvwpilg Ty €uBlvn TG va avTIKaTaoTAaE! To Tpoidv av aodedelyBei eAatTwpatikd. H BISCO, Inc. Sev avayvuwpilel
mpoPAduaTa amé AavBaopévn xpAon Twv Tpoidviwv. TpIv Ty Xprion TapakahoUye va kaBopioeTe Ty kataAAnAGTTOl N OX1 TOU TTPOIOVTOG Yiat
v embupnt xprion. o xpAoTng avahapBdver Tv euBlvn Kai To pioko TNG XpAoNG.

To BisCover ¢ivar eutopiké orpa g BISCO, Inc.
To UNI-ETCH eivan orjua katareBév g BISCO, Inc.

BisCover™* LV
RU Kupxit Tomposimk Huskoit Baskoctn

06mas Mudopmams

BisCover LV siBstercs, cBeTo-0TBepsKIaeMoit hJOpMy/IALIHeli CMOIbI HUSKOI! BASKOCTH, HCIIO/b3YeMOl JLIA TepMeTH3ALIUH TI0BEpXHOCTH
pecTaBpaulii, CO37ABas IMIALKYI0 MOINPOBAHHYIO/IIABHPOBAHHYIO TOBEPXHOCTb. Brarofaps coeil YHUKaIbHON NMATeHTOBAHHOI
xummdeckoit kommosuuin BisCover LV nomivepnsyercs 6e3 06pasoBanisst IHIKOTO KHCIOPOR0-TiofiasekHoro cos. BisCover LV
MOJKET CHHBHTb I YMEHBIIHTH HEOOXOMUMOCTD B PY4HOI OMMpOBKe. YHikambHas xumus BisCover LV mosBonser ucronb3osats
LED, PAC, n T'anoreHoBble cBeTO-0TBepsKaeMble TPHOOPBI I IOCTIDKEHHA MOMMepPH3ALIHIL

Tloxazanus U1 IpHMeHe

BisCover LV mpuMerserca Jyis repMeTH3aIUU U IOTHPOBKH/TTASHPOBKH:

A. Hoble mpsMbIe KOMIOSHTSI (Y)Ke TTOMMEPH30BAHHbIE)

b. Panee pasMeIléHHble IPAMBbIE PeCTaBPALIIK

B. BpemeHHbIe 371eMeHTbI

I. MonuuuupoBanHbie CMOJION CTEK/I0-HOHOMEPHI

I1. TIoKpbITHE SMA/H O WIH TIOC/E YCTAHOBKHM OPTOTOHTHYECKHX GPeKeTOB
E. Smarb mocre ot6enmBanmis

JK.YcrpoiicTa u3 akpimiKa

K. HenpsiMble KOMITOSHTBI

Tpenynpexnenns:

Ouenp Bocramensem.

WsGeraitre nonagannus B r1asa. Eom BisCover LV nonazér B r/1a3a, mpoMoiire 0GIIBHBIM KOJIIHeCTBOM BOJIbI  00PaTHTECh K Bpagy.
B mponecce nommepusamn BisCover LV Moer c037aTh KpaTKOBPEMEHHYIO 3K30TEPMHYECKYIO PEaKIuio, KoTopas
YMeHBIIHTCA, €CTH HaHeCTH TOHKHMIE cnoit. He momiMepusipyiite MaTepHas Ha MATKHX TKaHAX.

DocdopHast KHCIOTa B MPOTPABKe ABIACTCS CIVIBHBIM PASIpaXHTeNeM A [Ma3 M KOXH. [IpOJOIKUTEIbHBII KOHTAKT C
KOXKeil WIH CIMSHCTON O0O/IOUKON MOXKeT IPHBECTH K MOBPEXIeHHI0. IIpH ClyvaiiHOM NONAJAHMM B I/1asa CIIONOCHUTE
OOWIbHBIM KOIMYeCTBOM BOZBI 1 06pariTech K Bpauy. B cyyae KOHTaKTa ¢ [PYrHMH TKAHSAMH, HEMEIJIEHHO CIIONOCHHTE
60HhI.LIMM KOTMYECTBOM BOJIbI B T€YCHHH HECKOJIBKUX MHHYT.

PesinoBast 3ac7ioHKa PeKOMEHJIYeTCA [UIA BCEX PeCTaBPAIlHii 1 APYTHX NOKA3AHHI, KOTIA CYIIeCTBYeT BEPOATHOCT KOHTAKTa.

TIpenocrepesxenue:
. HCPCKPECTHOQ 3arpsAsHEHHUE: HpOleKT MOJKET COIepKaTh 3MEMEHTDI, IPETHa3HAYEHHbIE IS OMHOPA30BOT0 MCIOIb30BAHUA.
V136aBbTech OT HCII0/Ib30BAHHBIX IIH 3ArpASHEHHBIX akceccyapos. He ouniiaitre, fesunuuiupyiite i He HCIOMb3YiiTe CHOBA.

IIpenocroposxnoctu:

Ipenoxpansitre UNI-ETCH®* ot BospeficTBis mPAMOro COMHEYHOr0 CBeTa.

BisCover LV - cBero-orBepikaemblit Marepuarn. Hcnonbayiite BisCover LV cpasy e mocie ero BHeceHUs B CMeCHTEbHYIO
vamedky. IIpono/mKkuTenbHoe BOSNEHCTBIA BO3yXa 1 CBETa MOKET MPUBONHTD K MCTAPEHMIO PACTBOPHTENA H CTYLIEHHSA
MaTepHaa.

Bo nsbesxanne ucnapenue BisCover LV, nepskite KoHTeiiHep IVIOTHO 3aKPBITBIM.

Nserars KonTakra ¢ Koxeit. HemommMepusupoBarsas (MeTWI)aKpiIaTHas CMOJIa MOKeT BBI3BATD PA3IpAKeHHe Y JUofelt ¢
YYBCTBHTE/bHOI KOKel, B clTyyae KOHTaKTa, IPOMOATe KOKY BOJOI ¢ MBUIOM.

Tlossombte BisCover LV momHocTbio enapuThea B Tewer i 15 CekyHI PEKIE, YeM CBETO-TOMHMEPH30BATD.

[TomiMepusyeTca NOTHOCTBIO TPH MOMOIIH nprbopos LED, PAC, i TanoreroBoii iaMml B Tevenre 30 CeKYHIL.

* M3myvatomuit KOHUHMK NI0HMePH3AIMOHHOI! JIAMITBI TO/DKEH PACTIONATaThcs KK MOKHO OMKe U BEDTHKATHHO K TIOBEPXHOCTH
CMOJIB KaK TOMBKO BO3MOXKHO. ECIM CBETO-IOMMMepUSALMH MOMIGKUT GO/MbIIAA MOBEPXHOCTb CMOMbI, PEKOMEHIYeTCs
PA3ZIeMUTD ILIOIIANIb HA HECKOMILKO CEKLIMIL 1 CBETO-OTBEPKIATh HX 110 OT/Ae/bHOCTH.

HVISK&H MHTEHCUBHOCTh CBETA MM HEIOCTATOYHAA HOHVIMEPMS&I.LMH MOKET OCTaBUTh BOS,E[YXO-HO)]&BHCHHI)II?{ CI0f Ha
nosepxHocti BisCover LV.

OGpamajtre BHUMAHHE Ha CPOK TOIHOCTH HHIUBHIYATbHBIX KOMIIOHEHTOB.

TMaccniopt 6e30nacHOCTH HaXOIUTCA

JlaHHble 110 Ge3011aCHOCTH COflepXxaTcs B Www.bisco.com.

WHCTPYKIIMH I10 IPUMEHEHUIO

A. Ha Cpexepasmemennbie Kommosut:
1. Caero-orsepaute 1 chopMUpYiiTe KOHTYPEI KOMIIO3HTA.
2. Hanecure kucnorayio mporpasky, kak UNI-ETCH, Ha mo/miMepH30BaHHBIT KOMIO3HT  TIHIETaoLIue CTPYKTYpEI 3y0a Ha 15 cexyH,
3. TIpomoitre n mpocymmite.
4. Tponomkaiite B cooterct ¢ pasieniom “Hanecenne BisCover LV”.

b. Ha Crapsie/Panee — Pasmerénnnie Kommosutst umy mis [Topropro-Pasmenennbie Kommosutsr:
1. OuncritTe OBEPXHOCTD MeM30it, IporeckocTpyiiTe i arpy6ute aMastsiM Gopom. [Tpomoiire u mpocytiuTe.
2. Hanecnre kucnotyio mporpasky, kak UNI-ETCH, Ha mo/mmepH30BaHHbII KOMIIOSHT H IIPHJICTAI0IIIHe CTPYKTYPbI 3y6a Ha 15 CeKYHI
3. ITpomoiire 1 mpocymuTe.
4. TIponomkaitre B cootsercTsun ¢ pasgenom “Hamecerme BisCover LV”.

B. Bpemenuble pectapariiy (Bcex THIIOB):
3AMEYAHUE: MoxH0 HCT0/1b30BaTh 10 WK TIOC/Ie LleMeHTAIH.
1. Cdopmupyiire BpeMeHHYIO pecTaBpaLuio.
2. Crionocwnte 1 mpocymmte. (ITpotpasmmsatue He Tpe6yercs.)
3. Tlponomxaiire B coorserctsi ¢ pasienom “Hanecerme BisCover LV”.

I. Ha Csero-OtBepxnaembie/[[BoiiHoro-Otsepxnenns Moguduuuposanmusie Cvonoit Crexio- Monomepsi:

1. Pasmectire Monnduposarsrit Cvonoit CTeko-HOHOMEp B COOTBETCTBHH C HHCTPYKLIAMH IPOU3BOTHTENS.
2. Caero-mommepusyiiTe i mpugaiire Gopmy.
3. Iponomxaiite B coosercrsm ¢ pastenoM “Hamecene BisCover LV”.

JI. B OpTONOHTHYECKIX ANIITHKAIIMAX:
[lo Pasmemennus bpexeros:
1. OumcTHTE TOBEPXHOCTD CMECH TIEMSEI C BOTIOI.
2. Hanecnte kucnorHyto npotpasky, kak UNI-ETCH, na 30 cexyny (120 cexyny 1is MOTOUHBIX 3y00B).
3. TIpomoiire Bopoli (mpiMepHo 10-20 cexyrn) U THaTenbHo mpocymmte. [IpoTpasiennas aMab OyleT BBIIALCTD, Kak Ge/buit
uHeit, Ecm Her, mpoTpaiTe 3aHOBO JI0NOMHUTENbHBIE 20 CEKYHIL.
4. TIponomxkaitre B cootsetcTsun ¢ pasenom “Hanecenne BisCover LV”.
5. HarecrTe 1ieMeHT [u1s GPEKeTOB B COOTBETCTBHH C YKA3AHWAMH TTPOH3BOTUTENA.

Ecmi Bpexers: boum Yixe pasmenenbr:
1. Crieptyiie TeM ke HHCTPYKLIMAM, H3M0KeHHBIX B pasniene [l, «[lo PasMemmenne Bpexerosy, nckmoyas mar 5.

E. Omanb (nocne or6enipanus):

1. O‘{MCTMTe HOHerHOCTh CMECBIO MIEM3BI U BOJIBI.

2. Hanecure xucnornyio nporpasky, kak UNI-ETCH, Ha 30 cexynn.

3. ITpomoitre Booit (mpimepro 10-20 cekyHn) o TmaTensro mpocymmre. [Ipomoiite Bogoit (mprmepHo 10-20 CeKyHN) H TIIATENBbHO
npocymmite. [IpoTpas/eHHas sMab OyfeT BBIVIANETD, KaK Oenblit wHeit. ECTi aT0ro HeT, pOTpaBUTE 3aHOBO IOMOMHUTE/TbHBIE
20 cexynp.

4. TIponomkaitre B cootserctsun ¢ paspenom “Hanecenne BisCover LV”.

JK.Ycrpoticrna us Iinacrmacch:
1. O6pa6oTaitre yCTpOICTBO U TIATENBHO €T0 OWHCTBTE.
2. CnionocHute 1 BhICYIIHATE.
3. Iponomxaiite, kak omicaso B pasene “Hanecenue BisCover LV”.

K. Ha Hempambix Komnosurax:
[TPUMEYAHME: Moxer ucronb30Bathcs 0 H NOC/E LeMEHTHPOBKH.
1. Obpa6otaitre TMOBEPXHOCTb MeM30i, WIH MPOMECKOCTPYiiTe, Wit 3arpyGuTe TOHKON AIMa3HOI To/I0BKOI. CIONOCHHTe W
TPOCYIIIHTE,
2. Hanecnre kucroyio mpotpasky, kak UNI-ETCH Ha mo/mmepH30BaHHBII KOMIO3HT  pIUIEraiOe CTPYKTYpEI 3y0a Ha 15 CeKyHE,
3. CniozocH T H IPOCYIIHTe.
4. TIponomkaitre, kax onmcaro B paszere “Hanecerme BisCover LV”.

Hanecenne BisCover LV:

1. Kamure BisCover LV B cumecutenbhyio vameuxy. Cmounte kuctouky B BisCover LV. Crimirte H30BITKH IIPOTepeB KHCTOUKY
10 Kparo CcMecHTeIbHOI Yamieyku. Kucrouka e JIO/DKHA 6bITh TIPONHTAHA, TOJIBKO JOCTATOYHO MATE€pHAIA VI ATIUIMKALMA
OTTHOTO TOHKOTO CTOA.

o

. Hanecnte omun Toxwit cnoit BisCover LV B ofHoM Hampasienin TiankuMi Maskamu. He mepemensaiite KHCTOYKOI BO
BpeMmA anIUIMKalHH. QueHp BaXHO TMO3BOTHTH MarepHany HaXOJHTCA Ha MOBEPXHOCTH 15 CEKYHI, 4T06BI M03BOMHTH
HMCIIAPUTHCA PACTBOPUTENIO TOCTE AITHKAIIHH. He ucronvaiire Bos; TyXOM, YTO MOXKET IPHBECTH K TOMY, YTO MaTEPHAT 6Y eT
HAHeCEH HeDABHOMEDHO 32 CYET 06PA3OBAHNSA BOTHUCTOCTH HA IOBEPXHOCTH.

. BisCover LV mcnonssyer ciefyiome MoMMMepUyiome TaMmbl M BpeMs MOTUMEU3AINMI HEOOXOTMMOE A Hadana
nomivepusati. Hemoctatounoe Bpems MOMMMEPH3ALHH OCTABHT BO3JIYX0- TIOJAB/IEHHBII 11071 Ha moepxHoctu BisCover LV.
a. LED Jlammbr: Caeto-nonmmepu3oBarh 30 cekyHp ¢ 6mmskoro paccrosuis (0-2mm).

b. Tanorenosie Jlammbr: CaeTo-momiMepr3oBath 30 cekyHs ¢ Ommskoro paccrosuus (0-2mm).
¢. PAC (Plasma Arc) Lights: Hcrromssyst PAC mamms, caero-otsepikaitte 10 cexym ¢ 6miskoro paccrostmins (0-2MM).

w

4. Eom BosHHKaeT HeoOX0IMMOCTb BO BTOPOM C/0€, IOBTOpHT iark 1-3.
Bosmoxxuble poGiemsr:

HABTIOTEHUE: TTocie monmmepusaliu, Ha MOBEPXHOCTH MOSIB/AIOTCS Ge/ble IATHA,

1. Hegocratoumoe Hcrapenyie pacTBOPUTEN, CBA3AHHOE C TOICTHIM CTI0GM MU TIOM[aHHe BHYTPb C7I0A PACTBOPHTENA.
PEINEHUE: Ynamire BisCover LV ¢ moepxHoCTH 60poM U HaHecHTe BHOBb, 00eCIeqHB JOCTATOUHOE BpeMA Ha WCTAPeHHe
PaCTBOPUTEIIA.

HAB/TIOIEHUE: JTnmxas noBepXHOCTb TOCHE OMHMEpU3ALIHH.

1. VIHTeHCHBHOCTD CBeTa BePOATHO MEHBILIE, UeM Heo(XouuMO. JIaMIta, BO3MOSKHO, CTapast i HY)KIAeTCs B 3aMeHe WIH BHYTPeHHHIT
(buiIbTp nomapanan  sarpssHEH.

PEIEHUE: Bocrombsyiitech pagnoMeTpoM A ONpPEAeNeHUs MHTEHCHBHOCTb BBIXOJA CBETa W/WIM YBelHubTe BpeMs
TIOTHMEPH3ALHH.

. CBeTOBOI KOHUMK JIaMITbI MOKeT GbITh CIMLIKOM JaZeKO OT TOBEPXHOCTH. Pacxox/ieHue (IUBepTeHIs) CBETOBOTO MOTOKA
CHHMJKaeT MHTEHCUBHOCTD CBETA HA l'IO}'IVlMEpMSyEMOﬁ HOBerHOCTM ]'IPM paCHpOCTpaHeHV[M CBETa, HOKPbIBa]OLLleFO SHa‘{MTe}'IthlO
067actb.

PEIIEHUE: PacnionaraiiTe KOHUHK CBETOBOJA Ha PACCTOAHMH 1-2MM OT IOBEPXHOCTH H/WIH YBe/UbTE BPEMs IIOMHMEPH3ALHIL.

. OcTaToyHOe HACTOeHHe MATEPHA/IA HA KOHYIKe CBETOBOTO IPOBOJIHIKA MOXKET O/I0KHPOBATH CBET 1 CHIDKATh HHTEHCHBHOCTD.
PEIIEHME: OuricTbTe KOHYHK CBETOBOJIA H/WIH YBE/UbTe BPEMs MOTHMEPH3AIIHH,

HOBerHOCTb OCHOBBI (bITa 3arpsAsHeHa.
PEIEHME: Harecnte Bropoii cioit BisCover LV.

HABJTIOIEHUE: TToepxHOCTD He JHMIKas, HO MOKeT GBITh POLAPATIAHA.

1. BisCover LV tpe6yer MUHUMA/IbHYIO TIOMHMePU3ALMOHHYIO HHTEHCHBHOCTb BHE 3ABHCHMOCTH OT BpEMEHH IO/HMEPH3ALIIL.
Yuepmnsaﬂ CBET Ha PaCCTOﬂHI/IM HpMBeI[ET K 3Ha‘HAT€/IbHOMy CHWXKEHHIO HHTEHCUBHOCTH B peSylleaTe paCXO)KI[eHMSI CBETOBOTO
TI0TOKA.

PENIEHME: [Tpu momnMepusayiit 60/bII0i OBEPXHOCTH, Ty4ILIe TOMMEPH30BATD MEHBIIINe CeKI[iH Ha G/THBKOM PACCTOAHHI,
eM MOTHMEPH30BATb BCI0 TIOBEPXHOCTD € PACCTOSHIA.

HABTIOIEHUE: TToepxHOCTb He NOMMMepH30BaHa PABHOMEDHO.

1. MIHTEHCHBHOCTD TIOMMEPUSAIMOHHOTO CBET MOXKET He PACTIPENeNATCA PABHOMEPHO Ha BLIXOJIE, CHIKAACH 1O OTHOMICHHIO K
HapyXHOit niepricepun. IT0 IONOTHUTENLHO YCYTYOIAETCA TI0 Mepe YBEMHYCHHA PACCTOAHUS OT CBETOBOJIA K TIOBEPXHOCTH.
PEIEHME: [Tpu momnMepusayii 60/bI1I0i MOBEPXHOCTH, TyHILIe TOMMMEPH30BATD MEHBIIIIe CRKI[iH Ha G/TH3KOM PACCTOAHHI,
eM MOTHMEPH30BATh BCI0 TTOBEPXHOCTD € PACCTOAHIA.
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W3BABIEHHE: CooTHecnTech ¢ IPHHATHIMI KOMMYHATIbHBIMI IIOT0KeHUAMH, OTHOCAIIUMCS K 0TX0HaM. [Tpu OTCYTCTBHI TAKOBBIX,
COOTHECHTECH ¢ HALIHOHAILHBIM H/IH PErHOHATBHBIMIL TIOIOKEHUAMH, OTHOCALMXCA K OTXOZAM.

XPAHEHUE: Xpauuts mpu KoMHatHO# Temmepatype (20°C/68°F - 25°C/77°F). OOparuaiite BHUMAHHe Ha STHKETKH OT/IETBHBIX
KOMIIOHEHTOB, YKasbIBAIOIIIX CrIeLH(HUeCKie CPOKH TOHOCTH.

TAPAHTHSA: BISCO, Inc. mprshaeT OTBETCTBOHHOCTD I 3AMEHHT TPOXYKTH, KOTOpEIE 0Kasano sBisiorcs fedextuprbvi. BISCO,
Inc. He TPMHUMAET OTBETCTBEHHOCT B CAyYAsX MOBPEKICHUS WIH TOTEPH, HEOCPEICTBEHHOI W KOCBEHHOII, BHITEKAIOIIEN H3
HCTIOIb30BAHISA IIH HENTPABIILHOTO HCTIO/b30BAHIS IPOMYKTA, KaK ormucaHo. [Ipeskie, ueM HCIIONb30BATD IPOJIYKT, OTBETCTBEHHOCTD
T0/Ib30BATE/IA ABIAETCA ONPEeTHTb PUTOTHOCTD IPOAYKTA A €r0 HAMEPEHHOTO UCTIONb30BaHMA. [T0/b30BaTeb PHHUMAET Ha
ce(s1 Bce PUCKH H OTBETCTBEHHOCTD B CBA3H € 3THM.

* BisCover siBnsercst sapericrpipoBanHoii Toprosoit mapkoit BISCO, Inc.
PETHCTPHP P P

UNI-ETCH siBnsierca sapernctpnpoBanHoii Toprooit Mapkoit BISCO, Inc

BisCover™ LV
PL Plynna glazura do polerowania o niskiej gestosci

Informacje ogdlne

BisCover LV jest $wiatlo utwardzalng formulg zywiczng o niskiej gestosci uzywang do uszczelniania powierzchni wypelniefi pozostawiajaca
gtadka wypolerowang powierzchnig. Dzieki unikalnej formule chemicznej BisCover LV po utwardzeniu nie pozostawia lepkiej warstwy inhibicji
tlenowej. BisCover LV redukuje a nawet moze wyeliminowa¢ potrzebe recznego polerowania. Unikalna formuta pozwala na uzycie LED, PAC i
lamp halogenowych w celu osiagniecia polimeryzacji.

Wskazania do uzycia

BisCover LV jest uzywany w celu uszczelnienia i jako glazura:

A. Nowo natozone kompozyty (tylko utwardzone)

B. Wczesniej nalozone bezposrednie wypetnienia kompozytowe
C. Wypetnienia tymczasowe

D. Glasjonomery modyfikowane zywicq

E. Szkliwo przed lub po natozeniu zamkéw ortodontycznych

F. Szkliwo po wybielaniu

G. Akcesoria akrylowe

H. Niebezposrednie wypetnienia kompozytowe

Ostrzezenia:

+ Wysoko palne.
+ Unikaj kontaktu z oczami. Jesli BisCover LV dostanie si¢ do oczu, optucz duzymi ilo$ciami wody i zgtos sie do lekarza.
+ Przed utwardzeniem BisCover LV moze wywola¢ krotka reakcje egzotermiczna, ktéra jest mi izowana przez r ie cienkimi

warstwami. Nie utwardzaj na tkankach miekkich.

Kwas fosforowy w wytrawiaczu jest silnie draznigcym oczy i skére $rodkiem. Moze powodowac uszkodzenia skory, jesli pozwoli mu sie
pozosta¢ w kontakcie ze skora przez diuzszy czas. Jesli przypadkowo dostanie sig do oczu optukuj znaczng ilodcig wody i zglo$ sig
natychmiast do lekarza. W przypadku kontaktu z innymi tkankami, optukuj natychmiast duzg iloscig wody przez kilka minut.

Koferdam jest rekomendowany, jako izolacja dla wszystkich wypenien i innych wskazan gdzie mozliwa jest kontaminacja.

Uwaga:
+ Zakazenie krzyzowe: Produkt moze zawierac elementy przeznaczone do jednorazowego uzycia. Utylizuj zuzyte lub skazone akcesoria. Nie
czys¢, nie dezynfekuj, nie uzywaj ponownie.

Srodki Ostroznosci:

Przechowuj wytrawiacz UNI-ETCH®* z dala od miejsc nastonecznionych.

BisCover LV jest $wiatlo utwardzalnym materiatem. Uzywaj BisCover LV natychmiast po wyciénigciu materiafu na bloczek do mieszania.
Przediuzona ekspozycja na powietrze i $wiatto moze prowadzi¢ do wyparowywania rozpuszczalnika i zageszczania materiatu.

By zapobiec wyparowywaniu BisCover LV, przechowuj pojemnik zamknigty !

Unikaj kontaktu ze skora; niespolimeryzowane zywice (meta) akrylowe mogg powodowac uwrazliwienie skéry u podatnych oséb. W
przypadku kontaktu ze skéra, przemywaj wodg z mydtem.

Pozwdl by BisCover LV w petni wyparowat pozostawiajac go na 15 sek. po nalozeniu na powierzchnie zgba nie naswietlonym.

Utwardz catkowicie uzywajac lamp LED, PAC lub halogenowych naéwietlajac go 30 sekund.

Koricéwka lampy polimeryzacyjnej powinna by¢ utrzymywana tak blisko i poziomo nad powierzchnig zywicy jak to tylko mozliwe. Jesli duza
powierzchnia zywicy ma by¢ utwardzana, zaleca si¢ podzieli¢ obszar na kilka sekcji i naswietli¢ kazda osobno.

Lampy polimeryzacyjne o niskiej intensywnosci lub niewystarczajacej mocy pozostawig warstwe inhibicji tienowej na powierzchni
BisCover LV.

Sprawdz etykiety poszczegdlnych komponentéw w celu weryfikacji dat przydatnosci do uzytku.

Karta charakterystyki dostepna na zyczenie.

Karta charakterystyki dostepna na www.Bisco.com

INSTRUKCJA UZYCIA

A. Na nowo naktadanych kompozytach:
1. Swiatio utwardzaj i opracuj kompozyt.
2. Natoz kwasowy wytrawiacz, taki jak UNI-ETCH, na utwardzony kompozyt i przylegajaca strukture zeba na 15 sekund.
3. Oplucz i wysusz.
4. Postepuj dalej wediug wskazan dla ,Nakiadania BisCover LV ".

B. Ni h/Wczesniej zakladanych kompozytach lub dla ponownego naktadania:
1. Zastosuj pumeks na powierzchni, wypiaskuj lub zastosuj drobne wiertio diamentowe. Optucz i osusz.
2. Natéz kwasowy wytrawiacz, taki jak UNI-ETCH, na utwardzony kompozyt i przylegajaca strukture zeba na 15 sekund.
3. Oplucz i osusz.
4. Postepuj dalej wedtug wskazan w sekcji dia ,Naktadania BisCover LV ".

C. Wszystkie typy wypetnien tymczasowych:
UWAGA: Moze by¢ uzywane przed lub po cementowaniu.
1. Opracuj wypelnienie tymczasowe.
2. Oplucz i osusz. (Wytrawianie nie jest wymagane.)
3. Postepuj dalej wediug wskazan w sekcji dla ,Nakladania BisCover LV "

Na Swiatto utwardzalnych/Podwsjnie utwardzalnych glasjonomerach modyfikowanych zywica:
1. Nakiadaj glasjonomer modyfikowany zywica wedtug instrukcji jego producenta.

2. Swiatto utwardzaj przez 3-5 sekund mocg 500 mW/cm2 i konturuj.

3. Postepuj dalej wedtug wskazan w sekcji dia ,Naktadania BisCover LV *.

. W aplikacii ortodontycznej:
Przed natozeniem zamkow:
1. Oczy$¢ powierzchnig za pomoca papki pumeksu i wody.
2. Wytrawiaj calg powierzchnie za pomoca kwasu fosforowego, takiego jak UNI-ETCH, przez 30 sekund (120 sekund dla zebéw mlecznych).
3. Oplukuj wodg przez ok. 10-20 sekund i dokfadnie osusz. Wytrawiona powierzchnia wyda sie oszroniona i biafa. Jesli taka nie bedzie
wytrawiaj ponownie przez dodatkowe 20 sekund.
4. Postepuj dalej wediug wskazan w sekcji dla ,Nakfadania BisCover LV ".
5. Nakfadaj cement do zamkéw, wedtug instrukcji producenta.
Jesli zamki sa juz zamontowane:
1. Postepuj wedlug instrukcji jak w sekcji E, ,Przed natozeniem zamkow”, poza krokiem 5.

F. Szkliwo (po wybielaniu):
1. Wyczy$¢ powierzchnie mieszankg wody i pumeksu.
2. Wytrawiaj catg powierzchnig za pomoca 32% kwasu fosforowego, takiego jak UNI-ETCH, przez 30 sekund.
3. Oplukuj wodg przez ok. 10-20 sekund i dokfadnie osusz. Wytrawiona powierzchnia wyda sie oszroniona i biafa. Jesli taka nie bedzie
wytrawiaj ponownie przez dodatkowe 20 sekund.
4. Postepuj dalej wedlug wskazan w sekcji dla ,Nakiadania BisCover LV ".

G. Akcesoria akrylowe:
1. Wykonaj konturowanie, wyczy$¢ powierzchnie, na ktdre bedzie naktadany BisCover LV.
2. Oplucz i osusz.
3. Postepuj dalej wedtug wskazan w sekcji dla ,Naktadania BisCover LV ".
H. Na posrednich inieniach kompoz, h:
UWAGA: Moze by¢ uzywane przed lub po cementowaniu.

1. Poddaj powierzchnig pumeksowaniu, piaskowaniu, lub zmatowieniu za pomoca diamentowego wiertta z drobnym nasypem. Oplucz, osusz.
2. Nakladaj kwasowy wytrawiacz taki jak UNI-ETCH, na utwardzony kompozyt i przylegajaca strukture zgba, Wytrawiaj 15 sekund.

3. Oplucz i osusz.

4. Postepuj dalej wediug wskazan w sekcji dla ,Naktadania BisCover LV ".

Nakiadanie BisCover LV:
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1. Natéz BisCover LV na bloczek do mieszania. Zanurz mikro aplikator w BisCover LV. Wytrzyj nadmiar materiatu ze szczoteczki o $ciankg
bloczka do mieszania. Szczoteczka mikro aplikatora nie musi by¢ nasycona, wystarczy zeby byla dos¢ wilgotna by natozy¢ jedng cienka
warstwe.
Nakfadaj jedna cienkg warstwe BisCover LV przesuwajac szczoteczke w jednym kierunku, jednym gtadkim pociagnieciem. Nie pocieraj
szczotki w czasie aplikacji. Jest bardzo wazne, aby pozwoli¢ materiatowi odparowac przez 15 sekund z nadmiaru rozpuszczalnika.
Nie szuszy¢ powietrzem. jako. Ze spowoduje to nieréwne jego rozprowadzenie powodujace przerwania ciagtosci powierzchni.
. BisCover LV wymaga uzycia nastepujacych lamp polimeryzacyjnych i czaséw naswietlania dla prawidtowej polimeryzacji. Niewystarczajace
utwardzenie pozostawi warstwe inhibicji tlenowej na powierzchni BisCover LV.
a. Swiatla LED: Swiatlo utwardzaj przez 30 sekund z bliskiej (0-2mm) odleglosci.
b. Swiatto halogenowe: Uzywajac halogenowej lampy polimeryzacyjnej, $wiatio utwardzaj przez 30 sekund z biskiej (0-2mm) odlegtosci.
¢. Swiatta PAC (Luk Plazmowy): Uzywajac lampy PAC, $wiatio utwardzaj przez 10 sekund z bliskiej (0-2mm) odlegtosci.
4. Jedli potrzebna jest druga warstwa, powtrz kroki od 1-3.
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OBSERWACJA: Po utwardzeniu, poddawana powierzchnia ma biate plamki.
1. Nastgpito niedostateczne odparowanie rozpuszczalnika na skutek jego uwigzienia w zbyt grubej warstwie natozonego materiafu.

: Usun BisCover LV za pomocg instrumentow rotacyjnych i naktadaj ponownie, pozostawiajac wystarczajgco duzo czasu
na odparowanie rozpuszczalnika.

OBSERWACJA: Powierzchnia jest lepka po utwardzeniu.

1. Intensywnos¢ lampy moze by nizsza od wymaganej. Lampa moze by¢ stara i wymagac wymiany, lub filtr wewngtrzny moze by¢ uszkodzony
lub podrapany.
ROZWIAZANIE: Uzyj miernika mocy naswietlania by oceni¢ moc i intensywno$¢ $wiatta oraz wzrost tych wartosci w miare naswietlania.
2. Koficdwka lampy mogta by¢ zbytnio oddalona od powierzchni. Rozproszenie $wiatfa redukuje jego intensywno$c na utwardzanych powi
erzchniach, jako ze $wiatto rozprasza sig pokrywajac wiekszg powierzchnig.
ROZWIAZANIE: Utrzymuj koricowke lampy w odlegtosci 1-2 mm od powierzchni, iflub zwigksz czas nadwietlania.

3. Osad na koncéwce lampy moze blokowac intensywno$c emitowanego $wiatta. Odprysniety lub porysowany $wiattowdd takze przyczynia
sie do zmniejszenia intensywnosci.
ROZWIAZANIE: Wyczys¢ koricowke Swiattowodu, iflub zwigksz czas naswietlania.

4. Podloze bylo zanieczyszczone.
ROZWIAZANIE: Nat6z druga warstwe BisCover LV.

OBSERWACJA: Powierzchnia nie jest lepka, ale moze by¢ porysowana.

1. BisCover LV wymaga uzycia pewnej minimalnej intensywnosci $wiatta, niezaleznie od diugosci czasu naswietlania. Utrzymywanie Lampy
w odlegtosci redukuje intensywno$¢ w sposéb dramatyczny ze wzgledu na nastepujace rozproszenie $wiatta.
ROZWIAZANIE: W czasie utwardzania, jest lepiej naswietla¢ mate sekcje z bliskiej odlegtosci, niz cata powierzchnie z dystansu.

OBSERWACJA: Powierzchnia nie jest réwno utwardzona.

1. Intensywnos¢ $wiatta z lampy polimeryzacyjnej nie jest réwnomiernie roztozona na wyjéciu, co powoduje nieskuteczno$¢ réwnomiernego
roztozenia $wiatta na koricu $wiattowodu. Efekt ten wzmozony zostaje przez dystans miedzy koncowka $wiattowodu a utwardzang
powierzchnig.

ROZWIAZANIE: Jesli utwardzana jest wigksza powierzchnia, lepiej jest utwardza¢ mniejsze partie z bliskiej odlegtosci niz catg powierzchnig
z dystansu.

UTYLIZACJA: Zastosuj sie do regionalnych regulacji dotyczacych utylizacji odpadéw. W przypadku braku odpowiednich wytycznych, zastosuj
sie do krajowych zalecen odnosnie utylizacji odpadéw.

PRZECHOWYWANIE: Przechowuj w temperaturze od 20 do 25 °C. Sprawdz etykiety poszczegélnych komponentéw w celu weryfikacji dat
przydatnosci do uzytku.

GWARANCJA: BISCO, Inc. przyjmuje odpowiedzialno$¢ by wymieni¢ produkt na nowy, jesli ten okaze sig wadliwy. BISCO, Inc. nie bierze
odpowiedzialnoci za uszkodzenia ani straty poniesione, czy to bezpo$rednio czy wynikle na skutek przyczyn posrednich, wynikajacych z
uzytkowania niezgodnego lub niemoznoéci uzytkowania wedtug wyZej opisanych zalecen. Jest odpowiedzialnoscig uzytkownika by okresli¢ czy
produkt jest wiasciwy do uzycia w danym przypadku. Uzytkownik przyjmuje petne ryzyko i odpowiedzialnos¢ z tym zwiazane.

BisCover jest marka handlowa BISCO, Inc.
UNI-ETCH jest zarejestrowang markg BISCO, Inc.
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